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The material in this document is the intellectual property of MICRO-STAR IN-
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SAFETY INSTRUCTIONS

Always read the safety instructions carefully.
Keep this User Manual for future reference.

]
-

B Keep this equipment away from humidity.

B | ay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.
[ ]

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the
equipment from overheating. Do not cover the openings.

Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connect-
ing.

Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.

All cautions and warnings on the equipment should be noted.

Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause elec-
trical shock.

If any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:

o The power cord or plug is damaged.
o Liquid has penetrated into the equipment.
o The equipment has been exposed to moisture.

o The equipment does not work well or you can not get it work according
to User Manual.

o The equipment has been dropped and damaged.
o The equipment has obvious sign of breakage.

DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT UNCONDI-
TIONED, STORAGE TEMPERATURE ABOVE 60°C (140°F), IT MAY DAM-
AGE THE EQUIPMENT.

TECHNICAL SUPPORT

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the
user’s manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alterna-
tively, please try the following help resources for further guidance.

B Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and
other information: http://www.msi.com/service/download

B Contact our technical staff at: http://support.msi.com




FCC-B RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been

tested and found to comply

with the limits for a class B N 1 996
digital device, pursuant to

part 15 of the FCC rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful in-
terference in a residential installation. This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will occur in a particular instal-
lation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or more of the measures
listed below.

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/ television technician for help.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to
comply with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'NSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Micro-Star International
C MS-7788

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.
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BATTERY INFORMATION

European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as
unsorted household waste. Please use the public collection system to
return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

Taiwan:

l BT E W
For better environmental protection, waste batteries should be col-
u lected separately for recycling or special disposal.

California, USA:

The button cell battery may contain perchlorate material and requires special han-
dling when recycled or disposed of in California. For further information please
visit: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufac-
turer.

CHEMICAL SUBSTANCES INFORMATION

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH
Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the
Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

BSMI_EMI &8
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WEEE STATEMENT

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI
must remind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and
Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on
August 13, 2005, products of “electrical and electronic equipment” —
cannot be discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered
electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of
their useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the
end of life of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these
products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

GemaR der Richtlinie 2002/96/EG iber Elektro- und Elektronik-Altgerate dirfen
Elektro- und Elektronik-Altgerdte nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt
werden. MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen
beauftragt, die in die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am
Ende seines Lebenszyklus zurlickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt
zum gegebenen Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgeratesammelstelle
in lhrer Nahe.

FRANCAIS

En tant qu’écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient a rappeler
ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement
électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 aolt 2005,
que les produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les
décharges ou tout simplement mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipe-
ments seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en
compte cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la
communauté européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces
matériels dans les points de collecte.

PYCCKUM

Komnanust MS| npeanpuHMmaeT akTMBHbIE AECTBUSA MO 3aLyUTe OKpYXatoLei
cpefibl, NO3TOMY HaNoOMWHAEM BaM, YTO....

B cooTBeTcTBUM C AnpekTMBOIN EBponeiickoro Cotosa (EC) no npepoTtspalleHmio
3arpsisHEHNs OKpYXatoLLeln Cpeabl MCNONb30BaHHbLIM 3MEKTPUYECKUM U
3neKTpoHHbIM 06opynosaHvem (avpektvea WEEE 2002/96/EC), BcTynatoLeii

B cuny 13 aBrycrta 2005 roaa, ©3aenusi, OTHOCAILLMECS K ANEKTPUYECKOMY U
3MNeKTPOHHOMY 06OpYAOBaHWI0, He MOTYT paccMaTpuBaTbCs kak ObITOBO Mycop,
NO3TOMY NPOU3BOAUTENN BbilLENepeynCeHHOro aNeKTPOHHOro o6opyaoBaHust
06s3aHbl NpUHUMATL ero Ans nepepaboTky Mo OKOHYaHWK cpoka cryxobl. MSI
06s3yeTca cobnogate TpeboBaHKs No npuemy NpPoayKLuumn, NPoAaHHON nog,
mapkoit MS| Ha Tepputopun EC, B nepepaboTky No OKoH4YaHWK cpoka cryx6bi.
Bbl MOXeTe BEPHYTb 3TN U3AENWS B CeLManu3vpoBaHHble NyHKTbI npuemMa.
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ESPARNOL

MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente,
recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién Europea en materia de desechos y/
o equipos electrénicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los
productos clasificados como “eléctricos y equipos electronicos” no pueden ser
depositados en los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de
equipos electrénicos, estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al
termino de su periodo de vida. MSI estard comprometido con los términos de
recogida de sus productos vendidos en la Unién Europea al final de su periodo
de vida. Usted debe depositar estos productos en el punto limpio establecido por
el ayuntamiento de su localidad o entregar a una empresa autorizada para la
recogida de estos residuos.

NEDERLANDS

Om het milieu te beschermen, wil MS| u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Elec-
trische en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in
zal gaan kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit
soort producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van
hun levenscyclus. MS| zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten
die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen
geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zaétitili prirodnu sredinu, i kao preduzece koje vodi raéuna o okolini i prirod-
noj sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (‘EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektri¢noj opre-
mi, Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi
koji spadaju pod “elektronsku i elektricnu opremu” ne mogu vise biti odbaceni
kao obican otpad i proizvodaci ove opreme bi¢e prinudeni da uzmu natrag ove
proizvode na kraju njihovog uobi€ajenog veka trajanja. MSI ¢e poStovati zahtev
o preuzimanju ovakvih proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI
oznaku i koji su prodati u EU. Ove proizvode mozZete vratiti na lokalnim mestima
za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze $rodowisko naturalne oraz jako firma dbajgca o ekologie, MSI
przypomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (“UE”) dotyczaca odpadéw produktow elek-
trycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13
sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne “ nie
moga by¢ traktowane jako $mieci komunalne, tak wigc producenci tych produktéw
bedg zobowigzani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z
uzycia. MSI wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na tere-
nie Unii Europejskiej) wycofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwracac¢
w wyznaczonych punktach zbiorczych.




TURKGE

Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada cevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/
EC Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak uzere,
elektrikli ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢épe atilamayacak ve bu
elektonik cihazlarin Ureticileri, cihazlarin kullanim streleri bittikten sonra Grinleri
geri toplamakla yiikimli olacaktir. Avrupa Birligi'ne satilan MSI markali Grlinlerin
kullanim sireleri bittiginde MSI Griinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi icerisinde
olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY

Zalezi nam na ochrané zivotniho prostiedi - spole¢nost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (‘EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych
vyrobk( 2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat “elektrické
a elektronické vyrobky” v bézném komunalnim odpadu a vyrobci elektronick-
ych vyrobku, na které se tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové
vyrobky zpét po skonceni jejich Zivotnosti. Spole¢nost MSI spini pozadavky na
odebirani vyrobkd znacky MSI, prodavanych v zemich EU, po skonceni jejich
Zivotnosti. Tyto vyrobky muzete odevzdat v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kérnyezetiinket megvédijik, illetve kérnyezetvédékeént
fellépve az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurépai Unié (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatalyba 1ép6, az elektromos
és elektronikus berendezések hulladékairdl szol6 2002/96/EK iranyelve szerint
az elektromos és elektronikus berendezések tobbé nem kezelhet6ek lakossagi
hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyartéi kotelessé valnak az
ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja
a termékvisszavétellel kapcsolatos kévetelményeket az MSI markanév alatt az
EU-n bellil értékesitett termékek esetében, azok élettartamanak végén. Az ilyen
termékeket a legkozelebbi gy(ijtéhelyre viheti.

ITALIANO

Per proteggere 'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....
In base alla Direttiva dell'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali
Elettrici ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodot-
ti appartenenti alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono piu
essere eliminati come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno ob-
bligati a ritirare ogni prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale
Direttiva ritirando tutti i prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno
dell’'Unione Europea alla fine del loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti
nel piti vicino punto di raccolta.
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ENGLISH

GETTING START

Thank you for choosing the H61M-P20 (G3)/ H61M-P31 (G3) series (MS-7788
v1.x) Micro-ATX mainboard. These series are designed based on Intel® H61
chipset for optimal system efficiency. Designed to fit the advanced Intel®
LGA1155 processor, these series deliver a high performance and professional
desktop platform solution.
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SPECIFICATIONS

Processor Support

= Support 3rd generation Intel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium®/
Celeron® processors for LGA1155 socket
(For the latest information about CPU, please visit
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Chipset
= |ntel® H61 chipset

Memory Support
= 2 DDR3 DIMMs support DDR3 1333/ 1066 SDRAM (total Max. 16GB)
= Supports Dual-Channel mode
(For more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN
= Supports LAN 10/ 100 by Realtek® 8105E (H61M-P20 (G3))
= Supports LAN 10/ 100/ 1000 by Realtek® 8111E (H61M-P31 (G3))

Audio

= Chip integrated by Realtek® ALC887
= Supports 8-channels audio out

= Compliant with Azalia 1.0 Spec

SATA
m 4 SATA 3Gb/s ports by Intel® H61

Connectors
® Back panel
- 1 PS/2 mouse port
- 1PS/2 keyboard port
- 1DVI-D port*
- 1 VGA port*
- 6 USB 2.0 ports
- 1LAN jack
- 3 flexible audio jacks**
*(The DVI-D & VGA ports only work with Integrated Graphics Processor.)
**(To reach the 8-channel sound effect, the 7th and 8th channels must be
outputted from front panel.)
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= On-Board Connectors
- 2 USB 2.0 connectors
- 1 Front Panel Audio connector
- 1 Parallel Port connector (optional)
- 1 Serial Port connector (optional)
- 1 TPM connector (optional)
- 1 Chassis Intrusion connector

Slots
= 1 PCle 3.0 x16 slot
= 1 PCle 2.0 x1 slot

Form Factor
= Micro-ATX (22.6 cm X 17.3 cm)

Mounting
= 6 mounting holes

If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could
search the product web page and find details on our web address below
http://www.msi.com/index.php




SCREW HOLES

When you install the mainboard, you have to place the mainboard into the chas-
sis in the correct direction. The locations of screws holes on the mainboard are

shown as below.

The side has to
toward the rear,
the position for the
/0 shield of the
chassis.

[EEEEREE]

— Screw holes

Refer above picture to install standoffs in the appropriate locations on chassis and
then screw through the mainboard screw holes into the standoffs.

IMPORTANT

* To prevent damage to the mainboard, any contact between the mainboard circuit
and chassis or unnecessary standoffs mounted on the chassis is prohibited.

* Please make sure there is no metal components placed on the mainboard or
within the chassis that may cause short circuit of the mainboard.
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REAR PANEL

The rear panel provides the following connectors:

PS/2 mouse LAN

@ Line-In

USB 2.0 ports @ Line-Out
VGA port ine-Ou
== =I|| 2
=== =i | O |ve
r
PS/2 keyboard DVI-D port USB 2.0 ports
IMPORTANT

* To reach the 8-channel sound effect, the 7th and 8th channels must be output
from front panel.

* The DVI-D & VGA ports only work with Integrated Graphics Processor.

HARDWARE SETUP

This section provides instructions on CPU and memory installation, as well as
jumper settings on the mainboard. While doing the installation, be careful in hold-
ing the components and follow the installation procedures.

CPU & Cooler Installation Procedures for LGA1155

When you are installing the CPU, make sure that you install the cooler to prevent
overheating. If you do not have the CPU cooler, consult your dealer before turning
on the computer.

Introduction to LGA 1155 CPU
The surface of LGA 1155 CPU. Remember to apply some thermal paste on it for
better heat dispersion.

Alignment Key Alignment Key

Yellow triangle is the Pin 1 indicator




Follow the steps below to install the CPU & cooler cor-
rectly. Wrong installation will cause the damage of your
CPU & mainboard.

1. Open the load lever.
2. Lift the load lever up to fully open position.

3. After confirming the CPU direction for correct
mating, put down the CPU in the socket housing
frame. Be sure to grasp on the edge of the CPU
base. Note that the alignment keys are matched.

4. Remove the plastic cap. Engage the load lever
while pressing down lightly onto the load plate.

5. Secure the lever near the hook end under the
retention tab.

6. Make sure the four hooks are in proper position
before you install the cooler. Align the holes on the
mainboard with the cooler. Push down the cooler
until its four clips get wedged into the holes of the
mainboard.

7. Press the four hooks down to fasten the cooler.
Turn over the mainboard to confirm that the clip-
ends are correctly inserted.

8. Finally, attach the CPU Fan cable to the CPU fan
connector on the mainboard.

IMPORTANT

* Visually inspect if the CPU is seated well into the socket. If not, take out the CPU
with pure vertical motion and reinstall.

* Read the CPU status in BIOS.

* Whenever CPU is not installed, always protect your CPU socket pin with the
plastic cap covered to avoid damaging.

* Please refer to the documentation in the CPU fan package for more details
about the CPU fan installation.




MS-7788

Installing Memory Modules
1. The memory module has only one notch on the center and will only fit in the
right orientation.

2. Insert the memory module vertically into the DIMM slot. Then push it in until
the golden finger on the memory module is deeply inserted in the DIMM slot.
You can barely see the golden finger if the memory module is properly in-
serted in the DIMM slot.

3. The plastic clip at each side of the DIMM slot will automatically close.

IMPORTANT
* In Dual-Channel mode, make sure that you install memory modules of the same
type and density in different channel DIMM slots.

* To enable successful system boot-up, always insert the memory modules into
the DIMM!1 first.




ATX 24-Pin Power Connector: JPWR1

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the
ATX 24-pin power supply, make sure the plug of the power supply is inserted in
the proper orientation and the pins are aligned. Then push down the power supply
firmly into the connector.

ATX 4-Pin Power Connector: JPWR2
This 12V power connector is used to provide power to the CPU.

“ale,

..
S, o
=4

P

IMPORTANT

Make sure that all the connectors are connected to proper ATX power supplies to
ensure stable operation of the mainboard.

Serial ATA Connector: SATA1~4
This connector is a high-speed Serial ATA interface port. Each connector can
connect to one Serial ATA device.

IMPORTANT

Please do not fold the Serial ATA cable into a 90-degree angle. Otherwise, data
loss may occur during transmission.
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Fan Power Connectors: CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2

The fan power connectors support system cooling fan with +12V. When connect-
ing the wire to the connectors, always note that the red wire is the positive and
should be connected to the +12V; the black wire is Ground and should be con-
nected to GND. If the mainboard has a System Hardware Monitor chipset on-
board, you must use a specially designed fan with speed sensor to take advantage
of the CPU fan control.

CPUFAN1/ SYSFAN2 SYSFANA1
,,31522% =l
S S

Parallel Port Connector: JLPT1 (optional)

This connector is used to connect an optional parallel port bracket. The parallel
port is a standard printer port that supports Enhanced Parallel Port (EPP) and
Extended Capabilities Parallel Port (ECP) mode.




Front USB Connector: JUSB1/ JUSB2

This connector, compliant with Intel® I/O Connectivity Design Guide, is ideal for
connecting high-speed USB interface peripherals such as USB HDD, digital cam-
eras, MP3 players, printers, modems and the like.
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Front Panel Audio Connector: JAUD1
This connector allows you to connect the front panel audio and is compliant with
Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.

Front Panel Connectors: JFP1, JFP2

These connectors are for electrical connection to the front panel switches and
LEDs. The JFP1 is compliant with Intel® Front Panel /O Connectivity Design
Guide.
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Serial Port Connector: JCOM1 (optional)
This connector is a 16550A high speed communication port that sends/receives
16 bytes FIFOs. You can attach a serial device.
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TPM Module Connector: JTPM1 (optional)
This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module) module. Please re-
fer to the TPM security platform manual for more details and usages.

Chassis Intrusion Connector: JCI1

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the chassis is
opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record
this status and show a warning message on the screen. To clear the warning, you
must enter the BIOS utility and clear the record.

21



Clear CMOS Jumper: JBAT1

There is a CMOS RAM on board with an external battery power supply to preserve
the system configuration data. With the CMOS RAM, the system can automatically
boot OS every time it is turned on. If you want to clear the system configuration,
please temporarily short these two pins to clear data by using a metal object.

Keep Data Clear Data

IMPORTANT

You can clear CMOS by touching two pins once with a metal object while the
system is off. Avoid clearing the CMOS while the system is on; it will damage the
mainboard.

USB power Jumper: JUSB_PW1
This jumper allows you to enable/ disable the “Wakeup from S3/S4/S5 by USB
and PS/2 device” function.

JUSB_PW1

EIEE

o
o
o

L
Disabled Enabled

IMPORTANT

If you set the jumper to Enabled, the power supply must be able to provide +5VSB
and at least 2A currents.

PCI Express Slot
The PCle slot supports the PCle interface expansion card.

The PCle x16 slot

The PCle x1 slot
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BIOS SETUP

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test)
process. When the message below appears on the screen, press <DEL> key to
enter Setup.

Press DEL to enter Setup Menu

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup,
restart the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You
may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <De-
lete> keys.

IMPORTANT

The items under each BIOS category described in this chapter are under con-
tinuous update for better system performance. Therefore, the description may be
slightly different from the latest BIOS and should be held for reference only.

The Menu Bar

Systen Date

Main Menu
Use this menu for basic system configurations, such as time, date etc.

Advanced
Use this menu to set up the items of special enhanced features.

Overclocking
Use this menu to specify the settings for DRAM timing and CPU features.
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M-Flash

Use this menu to read/ flash the BIOS form storage drive (FAT/ FAT32 format
only).

Security

Use this menu to set supervisor and user passwords.

Boot
Use this menu to specify the priority of boot devices.

Save & Exit
This menu allows you to load the BIOS default values or factory default settings
into the BIOS and exit the BIOS setup utility with or without changes.

[Auto]

Current CPU / DRAM Frequency
These items show the current clocks of CPU and Memory speed. Read-only.

Adjust CPU Ratio

This item controls the multiplier that is used to determine the internal clock speed
of the processor relative to the external or motherboard clock speed. It is available
only when the processor supports this function.

Adjusted CPU Frequency
It shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

Internal PLL Overvoltage
This item are used to adjust the PLL voltage.
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EIST

The Enhanced Intel SpeedStep technology allows you to set the performance
level of the microprocessor whether the computer is running on battery or AC
power. This field will appear after you installed the CPU which supports speedstep
technology.

Intel Turbo Boost

This item will appear when you install a CPU with Intel Turbo Boost technology.
This item is used to enable/ disable Intel Turbo Boost technology. It can scale
processor frequency higher dynamically when applications demand more perfor-
mance and TDP headroom exists. It also can deliver seamless power scalability
(Dynamically scale up, Speed-Step Down).

OC Genie Button Operation
This field is used to enable/ disable OC Genie function.

DRAM Frequency
This is used to adjust the memory frequency.

Adjusted DRAM Frequency
It shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

DRAM Timing Mode

Select whether DRAM timing is controlled by the SPD (Serial Presence Detect)
EEPROM on the DRAM module. Setting to [Auto] enables DRAM timings and the
following “Advanced DRAM Configuration” sub-menu to be determined by BIOS
based on the configurations on the SPD. Selecting [Manual] allows users to con-
figure the DRAM timings and the following related “Advanced DRAM Configura-
tion” sub-menu manually.

Advanced DRAM Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu. In this sub-menu you can adjust the ad-
vanced DRAM timing.

Command Rate
This setting controls the DRAM command rate.

tCL
This controls the CAS latency, which determines the timing delay (in clock
cycles) before SDRAM starts a read command after receiving it.

tRCD

When DRAM is refreshed, both rows and columns are addressed separately.
This setup item allows you to determine the timing of the transition from RAS
(row address strobe) to CAS (column address strobe). The less the clock cy-
cles, the faster the DRAM performance.

tRP

This setting controls the number of cycles for Row Address Strobe (RAS) to be
allowed to precharge. If insufficient time is allowed for the RAS to accumulate
its charge before DRAM refresh, refreshing may be incomplete and DRAM may
fail to retain data. This item applies only when synchronous DRAM is installed
in the system.
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tRAS
This setting determines the time RAS takes to read from and write to memory
cell.

tRFC
This setting determines the time RFC takes to read from and write to a memory
cell.

tWR
Minimum time interval between end of write data burst and the start of a pre-
charge command. Allows sense amplifiers to restore data to cells.

tWTR

Minimum time interval between the end of write data burst and the start of a
column-read command. It allows I/O gating to overdrive sense amplifiers before
read command starts.

tRRD
Specifies the active-to-active delay of different banks.

tRTP
Time interval between a read and a precharge command.

tFAW
This item is used to set the tFAW (four activate window delay) timing.

twCL
This item is used to set the tWCL (Write CAS Latency) timing.

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu. And you can set the advanced memory
timing for each channel.

GT OverClocking
This item allows you to enable/ disable the overclocking of integrated graphics.

GT Ratio
This setting controls the ratio of integrated graphics frequency to enable the inte-
grated graphics to run at different frequency combinations.

Adjusted GT Frequency
It shows the adjusted integrated graphics frequency. Read-only.

Spread Spectrum

When the mainboard’s clock generator pulses, the extreme values (spikes) of the
pulses create EMI (Electromagnetic Interference). The Spread Spectrum function
reduces the EMI generated by modulating the pulses so that the spikes of the
pulses are reduced to flatter curves.

IMPORTANT

* If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal
system stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the
value of Spread Spectrum for EMI reduction.
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* The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and
the system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum
value, please consult your local EMI regulation.

* Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a
slight jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause
your overclocked processor to lock up.

DRAM Voltage
This item is used to adjust the memory voltage.

CPU Features
Press <Enter> to enter the sub-menu. In this sub-menu you can adjust the CPU
features.

Hyper-Threading

The processor uses Hyper-Threading technology to increase transaction rates
and reduces end-user response times. The technology treats the two cores
inside the processor as two logical processors that can execute instructions
simultaneously. In this way, the system performance is highly improved. If you
disable the function, the processor will use only one core to execute the in-
structions. Please disable this item if your operating system doesn’t support HT
Function, or unreliability and instability may occur.

Active Processor Cores
This item allows you to select the number of active processor cores.

Limit CPUID Maximum
It is designed to limit the listed speed of the processor to older operating sys-
tems.

Execute Disable Bit
Can prevent certain classes of malicious “buffer overflow” attacks where worms
can try to execute code to damage your system. It is recommended you keep
this enabled always.

Intel Virtualization Tech
Enhances virtualization and allows the system to act as multiple virtual sys-
tems. See Intel’s official website for more information.

Intel VT-D Tech
This item is used to enable/disable the Intel VT-D technology. For further infor-
mation please refer to Intel’s official website.

Power Technology
This item allows you to select the Intel Dynamic Power technology mode.

C1E Support
Enable system to reduce CPU power consumption while idle. Not all processors
support Enhanced Halt state (C1E).

OverSpeed Protection

Monitors current CPU draw as well as power consumption; if it exceeds a cer-
tain level, the processor automatically reduces its clock speed. For overclock-
ing, it is recommended this feature is disabled.
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Intel C-State
C-state is a power management state that detects when the system is idle and
lowers power consumption accordingly.

Package C State limit
This field allows you to select a C-state mode.

Long duration power limit (W)
This field allows you to adjust the TDP power limit for the long duration.

Long duration maintained (s)

This field allows you to adjust the maintaining time for long duration power
limit.

Short duration power limit (W)

This field allows you to adjust the TDP power limit for the short duration.

Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)
These fields allow you to adjust the TDP limit for the primary/ secondary plane
turbo.

Save & Exit

Discard Changes and Exit
Use this item to abandon all changes and exit setup.

Save Changes and Reset
Use this item to save changes and reset the system.

Save Changes
Use this item to save changes.

Discard Changes
Use this item to abandon all changes.

Restore Defaults
Use this item to load the optimized default values set by the BIOS vendor.

== Boot Override ==
The installed storage devices will appear on this menu, you can select one of them
be a boot device.
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POUR COMMENCER

FRANCAIS

Félicitations, vous venez d’aquérir une carte mére Micro-ATX H61M-P20 (G3)/
HB61M-P31 (G3) séries (MS-7788 v1.x). Les séries sont basées sur les puces
Intel® H61 offrant un systéme trés performant. La carte fonctionne avec les pro-
cesseurs Intel® LGA1155 avancés, les séries sont trés performanantes et offrent
une solution adaptée tant aux professionnels qu’aux particuliers.
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SPECIFICATIONS

Processeurs

= Supporte 3éme génération Intel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium®/
Celeron® processeurs pour LGA1155 socket
(Pour plus d’information sur le CPU, veuillez visiter
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Jeux de puces
= Puces Intel® H61

Mémoire supportée
= 2 DDR3 DIMMs supportent DDR3 1333/ 1066 SDRAM (total Max. 16GB)
= Supporte le mode double-canal
(Pour plus d’information sur les composants compatibles, veuillez visiter
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN
= Supporte LAN 10/ 100 par Realtek® 8105E (H61M-P20 (G3))
= Supporte LAN 10/ 100/ 1000 par Realtek® 8111E (H61M-P31 (G3))

Audio

= Puce intégrée par Realtek® ALC887

= Supporte 8-canal audio out

= Conforme aux spécifications Azalia 1.0

SATA
= 4 ports SATA 3Gb/s par Intel® H61

Connecteurs
= Panneau arriére
- 1 port souris PS/2
- 1 port clavier PS/2
- 1 port DVI-D*
- 1 port VGA*
- 6 ports USB 2.0
- 1 prise LAN
- 3 prises audio flexibles**
*(Les ports DVI-D et VGA ne fonctionnent qu’avec le Processeur
Graphique Intégré.)
**(Pour atteindre I'effet de son 8-canal, le 7éme et 8éme canal doivent étre
sortis du panneau avant.)
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® Connecteurs intégrés
- 2 connecteurs USB 2.0
- 1 connecteur audio avant
- 1 connecteur de port Paralléle (en option)
- 1 connecteur de port Sérial (en option)
- 1 connecteur TPM (en option)
- 1 connecteur Chassis Intrusion

Emplacements
= 1 emplacement PCle 3.0 x16
= 1 emplacement PCle 2.0 x1

Dimension
= Micro-ATX (22.6 cm X 17.3 cm)

Montage
= 6 trous de montage

Si vous désirez acheter des accessoires et vous avez besoin de numéro des
piéces, vous pouvez chercher sur la page website et trouver les détails sur notre
adresse ci-dessous

http://www.msi.com/index.php
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TROUS TARAUDES

Quand vous installez la carte mére, il faut déposer la carte dans le chassis en
bonne position. La situation des trous taraudés sont montrée dans la figure ci-
dessous.

Face vers l'arriére,
position pour la
protége entré/ Sor-
tie du chéassis.

[EEEEREE]

—) Trous taraudés

Veuillez vous référer a la figure pour installer le support dans une position ap-
propriée sur le chassis et puis de fixer la carte a travers les trous taraudés sur
le support.

IMPORTANT

* Pour prévenir les endommages a la carte mére, il est interdit de mettre toutes
sorte de contact entre le circuit et le chassis ou de mettre un support inutile sur
le chéssis.

* Veuillez vous assurer qu'il n’y a pas de composant en métal mis dans la carte ou
le chéssis qui entrainerait un court circuit a la cartre mére.
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PANNEAU ARRIERE

Le panneau arriére dispose les connecteurs suivants :

: LAN

Souris PS/2 @ Ligne-in

Ports USB 2.0 ‘
Port VGA i © | Ligne-out

=l [= =|| o
== =|| O |me

‘

Clavier PS/2 Port DVI-D Ports USB 2.0

IMPORTANT

* Pour atteindre I'effet de son 8-canal, le 7eme et 8eme canal doivent étre sortis
du panneau avant.

* Les ports DVI-D et VGA ne fonctionnent qu'avec le Processeur Graphique in-
tégré.

INSTALLATION DU MATERIEL

Ce chapitre vous indique comment installer le CPU, les modules de mé-
moire, ainsi que les cavaliers sur la carte. Lors de l'installation du matériel, veuillez
suivre les instructions de montage pour éviter d’'endommager quoi que ce soit.

Procédure d'intallation du CPU et le ventilateur pour LGA1155

Quand vous installez votre CPU, assurez-vous que le CPU posséde d’un systéme
de refroidissement pour prévenir le surchauffe. Si vous ne possédez pas de sys-
teme de refroidissement, contactez votre revendeur pour vous en procurer un et
installez-le avant d’allumer I'ordinateur.

Introduction du LGA 1155 CPU
La surface du LGA 1155 CPU. N'oubliez pas d’appliquer un composé de transfert
thermique pour une meilleure dispersion de chaleur.

Clé d’alignement Clé d’alignement

Le triangle jaune est I'indicateur du Pin 1

51



Suivez les instructions suivantes pour installer le
CPU et son ventilateur correctement. Une faute installa-
tion peut endommager votre CPU et la carte meére.

1. Ouvrez le levier de charge.

2. Levez le levier de charge a la position com-
plétement ouverte.

3. Aprés avoir confirmé la direction du CPU pour
joindre correctement, déposez le CPU dans
I'armature du logement de douille. Faites atten-tion
au bord de sa base. Notez qu’on aligne les coins
assortis.

4. Enlevez le couvercle en plastique. Engagez le
levier de charge en appuyant doucement sur le
plaque de charge.

5. Sécurisez le levier a coété du bout de crochet
sous I'onglet de rétention.

6. Assurez-vous que les quatre crochets sont
dans la correcte position avant d'installer le
ventilateur. Alignez les trous de la carte avec
le dissipateur thermique. Appuyez sur le ven-
tilateur jusqu’a ce que les clips soient coincés dans
les trous de la carte mere.

7. Appuyez sur les quatre crochets afin de fixer le
ventilateur. Retournez la carte mére pour assur-er
que le ventilateur est installé correctement.

8. Finalement, attachez le cable du ventilateur de
CPU au connecteur du ventilateur de CPU sur la
carte.

IMPORTANT

* Inspectez visuellement si le CPU est bien posé dans la douille. Sinon, sortez
verticalement le CPU pur et la réinstallez.

* Lisez le statut du CPU dans le BIOS.

* Quand le CPU n’est pas installé, toujours protégez vos pins de la douille CPU
avec le plastique de protection pour éviter tout dommage.

* Veuillez vous-référer a la documentation dans le paquet du ventilateur de CPU
pour plus de détails sur l'installation du ventilateur de CPU.
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Installation des Modules de Mémoire
1. Le module de mémoire ne posséde qu’une seule encoche au centre et qu'il
n’est convenable que dans la correcte orientation.

2. Insérez le module de mémoire verticalement dans I'emplacement DIMM. Puis
poussez-le la-dedans jusqu’a ce que le doigt d’or sur le module de mémoire
soit profondément inséré dans I'emplacement DIMM. Vous ne pouvez pr-
esque pas voir le doigt d’or si le module de mémoire est correctement inséré
dans I'emplacement DIMM.

3. Le clip en plastique situé de chaque c6té de 'emplacement DIMM va se fer-
mer automatiquement.

IMPORTANT

* En mode Double-Canal, assurez-vous que vous installiez les modules de mé-
moire du méme type et de la méme densité dans les emplacements DIMM de
canaux différents.

* Pour lancer avec succés votre ordinateur, insérez tout d’abord les modules de
mémoire DIMM1.
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Connecteur d’alimentation ATX 24-pin : JPWR1

Ce connecteur vous permet de connecter I'alimentation ATX 24-pin. Pour cela as-
surez-vous que le connecteur est bien positionné dans le bon sens et que les pins
sont alignées. Abaissez alors I'alimentation d’énergie dans le connecteur.

Connecteur d’alimentation ATX 4-pin : JPWR2
Le connecteur d’alimentation de 12V sert a alimenter le CPU.

IMPORTANT

Assurez-vous que tous les connecteurs sont reliés a I'alimentation ATX pour as-
surer une stabilité de la carte mére.

Connecteur Sérial ATA : SATA1~4
Ce connecteur est un port d’'Interface de haute vitesse Sérial ATA. Chaque con-
necteur peut se connecter a un dispositif Sérial ATA.

IMPORTANT

Veuillez ne pas tordre le cable Sérial ATA a 90-degrés. Cela pourrait 'endommager
et entrainer la perte de données lors des phases de transfert de celles-ci.
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Connecteurs d'alimentation du ventilateur : CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2
Les connecteurs d’'alimentation du systeme de refroidissement suportent un sys-
téme de refroidissement de +12V. Lors de la connexion du cable, assurez-vous
que le fil soit positif et connecté au +12V; le cable noir connecté au GND. Si la
carte mere posséde un chipset System Hardware Monitor intégré, vous devez
utiliser un ventilateur ayant ces caractéristiques si bous voulez contrdler le ven-
tilateur du CPU.

CPUFAN1/ SYSFAN2 SYSFAN1
**21522% SIS
e P

Connecteur de port paralléle : JLPT1 (en option)

Ce connecteur sert a connecter un support de port paralléle optionnel. Le port
paralléle est un port d’imprimante standard qui supporte les modes Enhanced
Parallel Port (EPP) et Extended Capabilities Parallel Port (ECP).
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Connecteur USB avant : JUSB1/ JUSB2

Ce connecteur, compatible avec Intel® I/O Connectivity Design Guide, est idéal
pour connecter les USB périphérique d’Interface de haute vitesse tel que USB
HDD, caméra numérique, lecteur MP3, imprimants modems et etc.
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Connecteur audio avant : JAUD1
Ce connecteur vous permet de connecter un audio en panneau avant. Il est com-
patible avec Intel® Front Panel 1/0 Connectivity Design Guide.

Connecteurs Panneau avant : JFP1, JFP2
Ces connecteurs sont pour des connexion électriques aux cummutateurs et LEDs.
Le JFP1 est compatible ave Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide.
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Connecteur de port sérial : JCOM1 (en option)
Ce connecteur est un port de communications de haute vitesse de 16550A, qui
envoie/ regoit 16 bytes FIFOs. Vous pouvez attacher un périphérique sérial.

T
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Connecteur de Module TPM : JTPM1 (en option)

Ce connecteur est relié a un module TPM (Trusted Platform Module, en option).
Veuillez vous référer au manuel de TPM plate-forme de sécurité pour plus de
détails et d'utilisations.

Connecteur chassis Intrusion : JCI1

Ce connecteur est connecté a un cable chassis Instrusion switch. Si le chassis
est ouvert, l'interrupteur en informera le systéeme, qui enregistrera ce statut et
affichera un écran d’alerte. Pour effacer ce message d’alerte, vous devez entrer
dans le BIOS et désactiver le record.
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Cavalier d'effacement CMOS : JBAT1

Le CMOS RAM intégré recoit une alimentation d’une batterie externe qui permet
de garder les données de configuration du systeme. Avec le CMOS RAM, le sys-
téme peut automatiquement amorcer OS chaque fois qu'il soit allumé. Si vous
voulez effacer la configuration du systéme, veuillez raccourcir temporairement les
deux pinspour effacer les données avec un objet métal.

Conserver les données Effacer les données

IMPORTANT

Vous pouvez effacer le CMOS en positionnant les deux pins une fois avec un objet
en métal lorsque le PC est désactivé. Evitez surtout d’effacer le CMOS lorsque le
PC est allumé, cela endommagera la carte mére.

Cavalier d’alimentation USB : JUSB_PW1
Ce cavalier vous permet d’activer/ désactiver la fonction “Réveiller du S3/S4/S5
par USB et le périphérique PS/2".

[o]o]
JUSB_PW1 o|o
o|lo| ¢
Désactivé Activé
IMPORTANT

Si vous mettez le jumper sur Enable, assurez vous que l'alimentation fournisse du
+5VSB et du 2A minimum.

Emplacement PCI Express
L’emplacement PCle supporte la carte d’extension d’'interface PCle.

L’'emplacement PCle x16

L’'emplacement PCle x1
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REGLAGE BIOS

Lorsque le PC est démarré, le processeur de POST (Power On Self Test) se met
en route. Quand le message ci-dessous appait a I'écran, appuyez sur <DEL> pour
accéder au Setup (Réglages).

Press DEL to enter Setup Menu

(Appuyez sur DEL pour accéder au SETUP)

Si le message disparait avant que vous n'ayez appuyé sur la touche, redémarrez
le PC avec I'aide du bouton RESET. Vous pouvez aussi le redémarrer en utilisant
sémultanément la combinaison des touches <Ctrl>, <Alt>, et <Delete>.

IMPORTANT

Les menus de BIOS décrits dans ce chapitre sont mis a jour en permanence pour
une meilleure performance de systéme. En conséquence, la description peut étre
un peu différente du dernier BIOS et elle n’est qu’a titre de référence.

La barre menu

Systen Date

Main Menu
Utilisez ce menu pour paramétrer des éléments standards du systeme tel que
I'heure, la date etc.

Advanced
Utilisez ce menu pour régler les articles des fonctions avancées spécifiques.

Overclocking
Utilisez ce menu pour spécifier vos réglages du DRAM timing et des fonctions
du CPU.
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M-Flash

Utilisez ce menu pour lire/ flash le BIOS du (au) lecteur de stockage (FAT/ FAT32
forme uniquement).

Security

Utilisez ce menu pour régler les mots de passe de superviseur et d'utilisateur.

Boot
Utilisez ce menu pour spécifier la priorité des périphériques de démarrage.

Save & Exit
Ce menu vous permet de charger les réglages par défaut de la manufacture dans
le BIOS et de quitter I'utilitaire de réglages BIOS avec ou sans les changements.

Overclocking

Adjust CPU Ratio [Auta]

Current CPU / DRAM Frequency
Ces articles montrent les fréquences actuelles du CPU et de la mémoire. Lecture
uniquement.

Adjust CPU Ratio
Ce menu contréle le multiplicateur qui sert a déterminer la fréquence du proces-

seur reliée a la fréquence externe ou de la carte mere. Il est disponible seulement
quand le processeur supporte cette fonction.

Adjusted CPU Frequency
Il montre la fréquence ajustée du CPU. Lecture uniquement.

Internal PLL Overvoltage
Ce menu sert a ajuster la tension PLL.
EIST

L’Enhanced Intel SpeedStep technologie vous permet de configurer le niveau
de performance du microprocesseur si I'ordinateur fonctionne en batterie ou en
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I'adapteur d’alimentation. Ce domaine vous apparaitra apres que vous installiez le
CPU qui supporte la speedstep technologie.

Intel Turbo Boost

Cet article apparait lorsque vous installez un CPU supportant I'intel Turbo Boost
Technologie. Ce menu sert a activer ou désactiver I'lntel Turbo Boost Technolo-
gie. Elle peut augmenter la fréquence du processeur dynamiquement lorsque les
applications demandent une meilleure performance et le TDP reste dans la plage
de température. Elle peut également offrir une augmentation de la puissance sans
erreurs (Dynamique augmentation, baisse par étape).

OC Genie Button Operation
Ce domaine sert a activer/ désactiver la fonction OC Genie.

DRAM Frequency
Ce menu sert a ajuster la fréquence de la mémoire.

Adjusted DRAM Frequency
Il montre la fréquence ajustée de la DRAM. Lecture uniquement.

DRAM Timing Mode

Le choix de décision si le timing DRAM est contrdlé par le SPD (Serial Presence
Detect) EEPROM sur le module DRAM. La mise en [Auto] active le DRAM timings
et le sous-menu suivant “Advance DRAM Configuration” d’étre déterminé par le
BIOS basé sur la configuration du SPD. La mise en [Manual] vous permet de con-
figurer le timings DRAM et le sous-menu suivant “Advance DRAM Configuration”
relatifs manuellement.

Advanced DRAM Configuration
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Dans le sous-menu, vous
pouvez ajuster le DRAM timing avancé.

Command Rate
Ce réglage controle le taux d’ordre DRAM.

tCL
Il controle le latence CAS, qui détermine le retard du timing (en cycle d’horloge)
avant que le SDRAM commence un ordre de lecture aprés I'avoir regu.

tRCD

Quand le DRAM est rafraichi, les rangs et les colonnes sont tous adressés
séparément. Cet article vous permet de déterminer le timing de la transition
de RAS (row address strobe) a CAS (column address strobe). Moins I'horloge
fonctionne, plus vite est la performance de DRAM.

tRP

Cet article contréle le numéro de cycles pour que le Row Address Strobe (RAS)
soit permit & précharger. S'il 'y a pas assez de temps pour que le RAS ac-
cumule son charge avant le refraichissement de to DRAM, le refraichissement
peut étre incomplet et le DRAM peut échouer a retirer les données. Cet article
applique seulement quand le DRAM synchrone est installé dans le systeme.

tRAS
L’article détermine le temps que le RAS prend pour lire ou écrire une cellule
de mémoire.
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tRFC
Ce réglage détermine le temps que RFC prend pour lire ou écrire une cellule
de mémoire.

tWR

L’intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données et
le début de I'ordre de précharge. Permet aux amplificateurs sensitifs de restau-
rer les données aux cellules.

tWTR

L'intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données et
le début de 'ordre de pré-charge. Permet au pont /O de faire sur-fonctionner
I'amplificateur sensitif avant qu’un ordre de lecture commence.

tRRD
Spécifie le retard active-a-active des différentes banques.

tRTP
L’intervalle de temps entre un ordre de lire et un ordre de pré-charge.

tFAW
Cet article sert a régler le timing tFAW (délai de quatre fenétres activées).

tweL
Cet article sert a régler le timing tWCL (Write CAS Latency).

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Appuyez <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Vous pouvez régler le timing
de mémoire avancée pour chaque canal.

GT OverClocking
Ce menu vous permet d’activer/ désactiver I'overclocking des graphiques inté-
grés.

GT Ratio
Ce réglage contréle le ratio de la fréquence graphique intégrée pour activer les
graphiques intégrées de fonctionner en différentes combinaisons de fréquence.

Adjusted GT Frequency
Il montre la fréquence ajustée de graphique intégrée. Lecture uniquement.

Spread Spectrum

Lorsque le générateur d’horloge de la carte mere fonctionne, les valeurs extrémes
(spikes) créent des interférences électromagnétiques EMI (Electromagnetic Inter-
ference). La fonction Spread Spectrum réduit ces interférences en réglant les im-
pultions pour que les spikes des impultions sont réduits au courbes plus plates.

IMPORTANT

* Si vous n'avez pas de probléme d’EMI, laissez I'option sur [Disable], ceci vous
permet d’avoir une stabilité du systeme et des performances optimales. Dans le
cas contraire, choisissez Spread Spectrum pour réduire les EMI.

* Plus la valeur Spread Spectrum est importante, plus les EMI sont réduites, et le
systéme devient moins stable. Pour la valeur Spread Spectrum la plus conven-
able, veuillez consulter le reglement EMI local.
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* N'oubliez pas de désactiver la fonction Spread Spectrum si vous étes en train
d'overclocker parce que méme un battement léger peut causer un accroisse-
ment temporaire de la vitesse de I'horloge qui verrouillera votre processeur
overclocké.

DRAM Voltage
Ce menu sert a ajuster la tension de la mémoire.

CPU Features
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Dans le sous-menu, vous
pouvez ajuster les fonctions du CPU.

Hyper-Threading

Le processeur utilise la technologie Hyper-Threading pour augmenter le taux de
transaction et réduire la réponse du dernier utilisateur. La technologie prend les
deux coeurs dans le processeur pour deux proceseurs logiques qui exécutent
les instructions simultanément. Dans ce cas-la, la performance du systéme est
considérablement augmentée. Si vous désactivez la fonction, le processeur
n'utilise qu'un seul coeur pour exécuter les instructions. Veuillez désactiver ce
menu si votre systéme d'exploitation ne supporte pas la fonction HT, ou il risque
d'avoir une instabilité.

Active Processor Cores
Ce menu vous permet de choisir le nombre de coeurs processeur avtivés.

Limit CPUID Maximum
Il est destiné a limiter la vitesse listée du processeur aux anciens systéemes
d’opération.

Execute Disable Bit

Il peut prévenir des attaques malicieuses de “buffer overflow” ou les vers es-
saieraient d’exécuter des codes pour endommager votre systéme. Il est recom-
mandé de toujours garder ce menu en activé.

Intel Virtualization Tech

Améliore la virtualization et permet au systeme d’agir comme plusieurs sys-
témes virtuels. Pour plus d’informations veuillez vous référer au site officiel
d’Intel.

Intel VT-D Tech
Ce menu sert a activer/ désactiver I'Intel VT-D technologie. Pour plus
d’informations veuillez vous référer au site officiel d’Intel.

Power Technology
Cet article vous permet de choisir le mode Intel Dynamic Power technologie.

C1E Support
Activer cet article pour réduire la consommation d’alimentation du CPU lors de
I'arrét. Pas tous les processeurs supportent Enhanced Halt state (C1E).

OverSpeed Protection

Permet de surveiller le CPU actuel ainsi que sa consommation d’énergie. Si
elle surpasse un certain niveau, le processeur réduira automatiquement sa
fréquence. Pour overclocking, il est recommandé de désactiver cette fonction.
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Intel C-State
C-state est un statut du management de I'alimentation qui significativement
réduit I'alimentation du processeur quand il est inactif.

Package C State limit
Ce domaine vous permet de choisir une limite C-state.

Long duration power limit (W)
Ce menu vous permet d’ajuster la limite d’alimentation TDP pour une longue
durée.

Long duration maintained (s)
Ce domaine vous permet d’ajuster le temps de maintien pour la limite
d’alimentation d’une longue durée.

Short duration power limit (W)
Ce menu vous permet d’ajuster la limite d’alimentation TDP pour une courte
durée.

Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)
Ces domaines vous permetent d’ajuster la limite TDP pour turbo de primaire/
secondaire niveau.

Save & Exit

Discard Changes and Exit
Utilisez ce menu pour abandonner les changements et quitter le réglage.

Save Changes and Reset
Utilisez ce menu pour conserver les changements et redémarrer le systeme.

Save Changes
Utilisez ce menu pour conserver les changements.

Discard Changes
Utilisez ce menu pour abandonner tous les changements.

Restore Defaults

Utilisez ce menu pour charger les valeurs optimisées par défaut configurées par
le vendeur de BIOS.

== Boot Override ==

Les périphériques de stockage intégrés apparaissent sur ce menu, vous pouvez
en prendre un pour le périphérique de démarrage.
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DEUTSCH
EINLEITUNG

Danke, dass Sie das H61M-P20 (G3)/ H61M-P31 (G3)-Serie Micro-ATX Main-
board (MS-7788 v1.x) gewéhlt haben. Diese Serie basiert auf dem Intel® H61
Chipsatz und erméglicht so ein optimales und effizientes System. Entworfen, um
den hochentwickelten Intel® LGA1155 Prozessor zu unterstiitzen, stellt die Serie
die ideale Lésung zum Aufbau eines professionellen Hochleistungsdesktopsys-
tems dar.
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SPEZIFIKATIONEN

Prozessoren

= Untersttitzt die Intel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium®/ Celeron®
Processoren der 3. Generation fiir LGA1155 Sockel
(Weitere CPU Informationen finden Sie unter
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Chipsatz
= |ntel® H61 Chipsatz

Speicher
= 2 DDR3 DIMMs unterstiitzen DDR3 1333/ 1066 SDRAM (gesamt max. 16GB)
= Unterstutzt die Modus Dual-Kanal
(Weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden Sie unter
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

= Unterstitzt LAN 10/ 100 tiber Realtek® 8105E (H61M-P20 (G3))

= Untersttzt LAN 10/ 100/ 1000 Uber Realtek® 8111E (H61M-P31 (G3))
Audio

= Onboard Soundchip Realtek® ALC887

= 8-Kanal Audio-Ausgang

= Erfiillt die Azalia Spezifikationen

SATA

m 4 SATA 3Gb/s Anschliisse Uber Intel® H61

Anschliisse
= Hintere Ein-/ und Ausgénge

1 PS/2 Mausanschluss

1 PS/2 Tastaturanschluss

1 DVI-D Anschluss*

1 VGA Anschluss*

6 USB 2.0 Anschlisse

1 LAN Anschluss

3 Audiobuchsen**

*(Die DVI-D & VGA Anschliisse nur arbeiten mit integriertem
Grafikprozessor.)

**(Die 7. und 8. Kanale missen an der Frontplatte ausgegeben werden, um
den 8-Kanal-Klangeffekte zu erreichen.)
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= On-Board Stiftleiste/ Anschliisse
- 2 USB 2.0 Stiftleisten
- 1 Audio Stiftleiste fir Gehause Audio Ein-/ Ausgange
- 1 Parallele Stiftleiste (optional)
- 1 Serielle Stiftleiste (optional)
- 1 TPM Stiftleiste (optional)
- 1 Gehéausekontaktschalter

Steckplatze

= 1 PCle 3.0 x16-Steckplatz

= 1 PCle 2.0 x1-Steckplatz

Form Faktor

= Micro-ATX (22,6 cm X 17,3 cm)

Schraubenlécher fir die Montage
= 6 Schraubenltcher fiir die Montage

Wenn Sie fiir Bestellungen von Zubehor Teilenummern benétigen, finden Sie
diese auf unserer Produktseite unter http://www.msi.com/index.php
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SCHRAUBENLOCHER FUR DIE MONTAGE

Wenn Sie das Mainboard zu installieren, missen Sie das Mainboard in das Chas-
sis in der korrekten Richtung setzen. Die Standorte von Schraubenléchern auf
dem Mainboard sind wie nachfolgend gezeigt.

Die Seite muss
nach hinten, die
Position  fir die
E/A-Abschirmung
des Chassis.

o EEEEY
*o®

-1 —} Schraubenlécher

Verweisen Sie das obige Bild, um Abstandshalter in den entsprechenden Orten
auf Chassis installieren und dann Schraube durch das Mainboard Schrauben-
I6cher in den Abstandshaltern.

WICHTIG

* Zur Verhiitung von Schédden auf dem Mainboard, jeglichen Kontakt zwischen
dem Mainboard Stromkreis und dem Chassis oder unnédtige Abstandshalter
montiert auf dem Chassis ist verboten.

* Bitte stellen Sie sicher, dass keine metallischen Komponenten auf dem Main-
board ausgesetzt ist oder innerhalb des Chassis, Kurzschluss des Mainboards
verursachen kann.
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HINTERES ANSCHLUSSPANEL

Das hintere Anschlusspanel verfligt tber folgende Anschliisse:

PS/2 Maus LAN @ Line-In
USB 2.0 Anschlisse © | Line-out
=|| 2

== VGA Anschluss
== =[]

r ]
PS/2 Tastatur DVI-D Anschluss USB 2.0 Anschliisse

WICHTIG

* Die 7. und 8. Kanédle miissen an der Frontplatte ausgegeben werden, um den
8-Kanal-Klangeffekte zu erreichen.

* Die DVI-D & VGA Anschliisse nur arbeiten mit integriertem Grafikprozessor.

HARDWARE SETUP

Dieses Kapitel informiert Sie darliber, wie Sie die CPU und Speichermodule ein-
bauen, des weiteren dariiber, wie die Steckbriicken auf dem Mainboard gesetzt
werden. Handhaben Sie die Komponenten wahrend des Einbaus vorsichtig und
halten Sie sich an die vorgegebene Vorgehensweise beim Einbau.

CPU & Kihler Einbau fiir Sockel LGA1155

Wenn Sie die CPU einbauen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie auf der CPU einen
Kiihler anbringen, um Uberhitzung zu vermeiden. Verfiigen Sie iiber keinen Kiih-
ler, setzen Sie sich bitte mit lhrem Handler in Verbindung, um einen solchen zu
erwerben und zu installieren.

Erklérung zur LGA 1155 CPU
Die Obserseite der LGA 1155 CPU. Vergessen Sie nicht, etwas Siliziumwarmeleit-
paste auf die CPU auf zut ragen,um eine Ableitung der Hitze zu erzielen.

Justierung Justierung

Das gelbe Dreieck des Prozessors
definiert die Position des ersten Pins
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Folgen Sie den Schritten unten, um die CPU und den
Kuhler ordnungsgemaf zu installieren. Ein fehlerhafter
Einbau fiihrt zu Schaden an der CPU und dem Main-
board.

1. Offnen Sie den Sockelverschluss-hebel.

2. Klappen Sie den Hebel ganz auf und 6ffnen Sie die
Metallverschluss-klappe.

3. Vergewissern Sie sich anhand der Justiermarkier-
ungen und dem gelben Dreieck, dal die CPU in der
korrekten Position ist. Setzen Sie anschlieRend die
CPU in den Sockel.

4. Entfernen Sie die Kunststoffkapp. SchlieRen Sie die
Abdeckung des Sockels und driicken Sie den Ver-
schlusshebel mit leichtem Druck nach unten.

5. Arretieren Sie den Hebel unter dem Riickhaltehak-
en des CPU-Sockels.

6. Kontrollieren Sie die vier Haken sind in richtiger
Position, bevor Sie die Kihlvorrichtung anbringen.
Driicken Sie den Verschlusshebel mit leichtem
Druck nach unten und arretieren Sie den Hebel un-
ter dem Ruickhaltehaken des CPU-Sockels.

7. Fihren Sie den CPU-Kihler tiber den CPU-Sockel.
Drehen Sie das Mainboard um und vergewissern
Sie sich, dass das der Kiihler korrekt installiert ist.

8. SchlieBlich verbinden Sie das Stromkabel des CPU
Lifters mit dem Anschluss auf dem Mainboard.

WICHTIG

* Visuell untersuchen Sie, ob die CPU richtig im Sockel sitzt. Wenn nicht, entferne
Sie die CPU durch eine reine Vertikalbewegung und neu zu installieren.

* Priifen Sie die Status der CPU im BIOS.

* Wenn keine CPU installiert ist, schiitzen Sie immer den CPU-Sockel durch die
Plastikabdeckung.

* Beziehen Sie bitte sich die auf Unterlagen im CPU Klihlerpaket fiir mehr Details
ber die CPU Kiihlerinstallation.
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Vorgehensweise beim Einbau von Speicher Modulen

1.

Die Speichermodule haben nur eine Kerbe in der Mitte des Moduls. Sie pas-
sen nur in einer Richtung in den Sockel.

Stecken Sie das Arbeitsspeichermodul senkrecht in den DIMM-Steckplatz
ein. Dricken Sie anschlieRend das Arbeitsspeichermodul nach unten, bis die
Kontaktseite richtig tief in dem DIMM-Steckplatz sitzt. Die goldenen Kontakte
sind kaum zu sehen, wenn das Arbeitsspeichermodul richtig im DIMM-Steck-
platz sitzt.

Der Kunststoffbligel an jedem Ende des DIMM-Steckplatzes schnappt au-
tomatisch ein.

WICHTIG

*

*

Stellen Sie im Zweikanalbetrieb bitte sicher, dass Sie Module des gleichen Typs
und identischer Speicherdichte in den DIMM Slots unterschiedlicher Kanéle
verwenden.

Um einen sicheren Systemstart zu gewéhrleisten, bestiicken Sie immer DIMM
1 zuerst.
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ATX 24-poliger Stromanschluss: JPWR1

Hier kdnnen Sie ein ATX 24-Pin Netzteil anschlieBen. Wenn Sie die Verbindung
herstellen, stellen Sie sicher, dass der Stecker in der korrekten Ausrichtung ein-
gesteckt wird und die Pins ausgerichtet sind. Driicken Sie dann den Netzteilsteck-
er fest in den Steckersockel.

ATX 4-poliger Stromanschluss: JPWR2
Dieser 12V Stromanschluss wird verwendet, um die CPU mit Strom zu versor-
gen.

WICHTIG

Stellen Sie die Verbindung aller drei Anschliisse mit einem angemessenem ATX
Netzteil sicher, um den stabilen Betrieb des Mainboards sicher zu stellen.

Serial ATA Anschliisse: SATA1~4
Der Anschluss ist ein hoch-Geschwindigkeit Schnittstelle der Serial ATA. An jeden
Anschluss kann eine Serial ATA Anschluss angeschlossen werden.

WICHTIG

Bitte falten Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem Winkel von 90 Grad. da dies
zu Datenverlusten wéhrend der Dateniibertragung fiihrt.
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Stromanschlisse fiir Lifter: CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2

Die Netzteillifter Anschliisse unterstiitzen aktive Systemlifter mit +12V. Wenn
Sie den Stecker mit dem Anschluss verbinden, sollten Sie immer darauf achten,
dass der rote Draht der positive Pol ist und mit +12V verbunden werden sollte,
der schwarze Draht ist der Erdkontakt und sollte mit GND verbunden werden.
Besitzt Ihr Mainboard einen Chipsatz zur Uberwachung der Systemhardware und
Steuerung der Lifter, dann brauchen Sie einen speziellen Lifter mit Tacho, um
diese Funktion zu nutzen.

CPUFAN1/ SYSFAN2 SYSFAN1
e s,
S =2

Parallele Schnittstelle: JLPT1 (optional)

Die Parallele Schnittstelle ist eine Standard Druckerschnittstelle, die ebenso als
Enhanced Parallel Port (EPP) und als Extended Capabilities Parallel Port (ECP)
betrieben werden kann.
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USB Frontanschluss: JUSB1/ JUSB2

Der Anschluss entspricht den Richtlinien des Intel® Front Panel 1/O Connectivity
Design Guide, und ist bestens geeignet, Hochgeschwindigkeits- USB- Periph-
eriegerate anzuschlieBen, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras,
MP3-Player, Drucker, Modems und &hnliches.
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Audioanschluss des Frontpanels: JAUD1

Der Audio Frontanschluss ermdglicht den Anschluss von Audioein- und -ausgén-
gen eines Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des Intel® Front
Panel I/O Connectivity Design Guide.
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Front Panel Connectors: JFP1, JFP2
These connectors are for electrical connection to the front panel switches and

LEDs. The JFP1 is compliant with Intel® Front Panel /O Connectivity Design
Guide.
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Serieller Anschluss: JCOM1 (optional)
Es handelt sich um eine 16550A Kommunikationsschnittstelle, die 16 Bytes FIFOs
sendet/empfangt. Hier lasst sich eine serielle Gerate direkt anschlieRen.

TPM Module Anschluss: JTPM1 (optional)
Dieser Anschluss wird fiir das TPM Modul (Trusted Platform Module) verwendet.
Weitere Informationen finden Sie im TPM Sicherheitsplattform.

Gehé&usekontaktanschluss: JCI1

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wird das Gehause
geoffnet, wird der Schalter geschlossen und das System zeichnet dies auf und gibt
auf dem Bildschirm eine Warnung aus. Um die Warnmeldung zu I6schen, muss
das BIOS aufgerufen und die Aufzeichnung geldscht werden.
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Steckbriicke zur CMOS-Léschung: JBAT1

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird Uiber eine zuséatzliche Betterie mit Strom
versorgt, um die Daten der Systemkonfiguration zu speichern. Er erméglicht es
dem Betriebssystem, mit jedem Einschalten automatisch hochzufahren. Wenn Sie
die Systemkonfiguration I6schen wollen, missen Sie die Steckbricke fir kurze
Zeit umsetzen (Loschen Daten).

Halten Daten Loschen Daten

WICHTIG

Wenn das System ausgeschaltet ist, kénnen Sie die zwei Pins once mit einem
Metallgegenstand einmalig bertihren, um die Daten im CMOS zu I6schen. Ver-
suchen Sie niemals die Daten im CMOS zu Iéschen, wenn das System einge-
schaltet ist. Die Hauptplatine kann dadurch beschédigen.

Steckbriicke zur USB-Stromversorgung: JUSB_PW1
Mit dieser Steckbriicke kénnen Sie die Funktion “Wakeup from S3/S4/S5 by USB
and PS/2 device” aktivieren/ deaktivieren.

[o]o)
JUSB_PW1 o|o
oflo| ¢
Deaktivieren Aktivieren
WICHTIG

Wenn Sie die Steckbriicke aktivieren ( Position "enabled"), beachten Sie die Mind-
estvorgaben fiir das Netzteil von +5VVSB und 2 Ampere.

PCle-Steckplatz
Der PCle-Steckplatz unterstiitzt eine Erweiterungskarte mit der PCle-Schnitt-
stelle.

PCle x16-Steckplatz

PCle x1-Steckplatz
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BIOS SETUP

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test
— Selbstiiberpriifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint
driicken Sie die Taste <DEL>, um das Setup aufzurufen.

Press DEL to enter SETUP

(ENTF driicken, um das Einstellungsprogramm zu &6ffnen)

Sollten Sie die Taste nicht rechtzeitig gedriickt haben und somit den Start des
BIOS verpasst haben, starten Sie bitte |hr System neu. Entweder driicken Sie
dazu den “Power On / Anschalter” oder den “Reset” Knopf. Alternativ betatigen
Sie die Tastenkombination <Ctrl>, <Alt> und <Delete>, um einen Neustart zu er-
zwingen.

WICHTIG

Die Menlipunkte jeder in diesem Kapitel beschriebenen BIOS Kategorie befinden
sich in permanenter Weiterentwicklung um die Systemleistung zu verbessern.
Deswegen kénnen die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung des BIOS
abweichen und sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen.
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Die Mentileise

Main Menu
In diesem Meni konnen Sie die Basiskonfiguration lhres Systems anpassen, so
z.B. Uhrzeit, Datum usw.

Advanced
Verwenden Sie diesen Menupunkt, um eigene weitergehende Einstellungen an
Ilhrem System vorzunehmen.

Overclocking
Hier kénnen Sie Einstellungen zu DRAM-Timing und CPU Funktionen vornehm-
en.

M-Flash
In diesem Menii kdnnen Sie das BIOS vom Speicher-Antrieb abtasten/ aufblinken
(nur FAT/ FAT32 Format).

Security
Mit diesem Meni kénnen Sie Supervisor- und Benutzerkennworter setzen.

Boot
Verwenden Sie dieses Menti, um die Prioritat der Boot-Geréat vorzunehmen.

Save & Exit
Hier kdnnen Sie die BIOS-Werkseinstellungen oder Standardeinstellungen laden.
Veréanderungen speichern oder l6schen und verlassen Sie das BIOS-Setup.
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Overclocking

[Auto]

Current CPU / DRAM Frequency
Zeigt den derzeitige Takt der CPU und die Geschwindigkeit des Speichers an. Nur
Anzeige - keine Anderung méglich.

Adjust CPU Ratio

Die Funktion steuert den Multiplikator der internen Taktfrequenz des Prozessors.
Dieser Eintrag ist nur verfligbar, wenn der Prozessor diese Funktion unterstitzt
(freier Multiplikator).

Adjusted CPU Frequency B
Gibt die Frequenz der CPU an. Nur Anzeige — keine Anderung maéglich.

Internal PLL Overvoltage
Diese Option bietet Ihnen an, die PLL-Spannung anzupassen.

EIST

Die erhohte Intel SpeedStep Technologie erlaubt Ihnen, den Leistungsgrad des
Mikroprozessors einzustellen, ob der Computer auf Wechselstrom lauft. Dieses
Figur erscheint, nachdem Sie das CPU anbringen, das Speedstep Technologie
stlitzen.

Intel Turbo Boost

Das Untermeni erscheint, wenn Sie eine CPU anbringen, die die Intel Turbo
Boost Technologie unterstitzt. Hier konnen Sie die Intel Turbo Boost Technologie
aktivieren/ deaktivieren. Die Prozessorfrequenz kann dynamisch erhoht werden,
wenn Anwendungen mehr Leistung verlangen und gentigend Reserven zur maxi-
malen Leistungsaufnahme bestehen. Die Leistung kann dynamisch erhdht oder
reduziert werden (Dynamically scale up, Speed-Step Down).
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OC Genie Button Operation
Hier kénnen Sie die Funktion der OC-Genie aktivieren/ deaktivieren.

DRAM Frequency
Hier kénnen Sie die Speicher-Frequenz angeben.

Adjusted DRAM Frequency R
Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige — keine Anderung mdglich.

DRAM Timing Mode

Wahlen Sie aus, ob DRAM-Timing durch das SPD (Serial Presence Detect) EE-
PROM auf dem DRAM-Modul gesteuert wird. Die Einstellung [Auto] ermdglicht die
automatische Erkennung des DRAM timings und der folgenden “Advance DRAM
Configuration” Untermen( durch das BIOS auf Basis der Einstellungen im SPD.
Das Vorwahlen [Link or Unlink] eingestellt, kdnnen Sie den DRAM Timing und die
folgenden “Advance DRAM Configuration” Untermeni anpassen.

Advanced DRAM Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermen( aufzurufen. In diesem
Unterment kénnen Sie die erweiterten DRAM-Timing anpassen.

Command Rate
Legt die DRAM Kommandorate fest.

tCL
Hier wird die Verzégerung (CAS-Timing) in Taktzyklen eingestellt, bevor das
SDRAM einen Lesebefehl nach dessen Erhalt ausfiihrt.

tRCD

Wenn DRAM erneuert wird, werden Reihen und Spalten separat adressiert.
Dies gestattet es, die Anzahl der Zyklen und der Verzdgerung einzustellen,
die zwischen den CAS und RAS Abtastsignalen liegen, die verwendet werden,
wenn der DRAM beschrieben, ausgelesen oder aufgefrischt wird. Eine hohe
Geschwindigkeit fuhrt zu héherer Leistung, wahrend langsamere Geschwindig-
keiten einen stabileren Betrieb bieten.

tRP

Legt die Anzahl der Taktzyklen fest, die das Reihenadressierungssignal (Row
Address Strobe - RAS) fiir eine Vorbereitung bekommt. Wird dem RAS bis zur
Auffrischung des DRAM nicht genug Zeit zum Aufbau seiner Ladung gegeben,
kann der Refresh unvollstédndig ausfallen und das DRAM Daten verlieren. Die-
ser Menupunkt ist nur relevant, wenn DRAM verwendet wird.

tRAS
Diese Einstellung definiert die Zeit (RAS) zum Lesen und Schreiben einer
Speicherzelle.

tRFC
Diese Einstellung definiert die Zeit (RFC) zum Lesen und Schreiben einer
Speicherzelle.

tWR
Minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn eines vorge-
ladenen Befehls. Erlaubt die Wiederherstellung der Daten in die Zellen.
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tWTR

Minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn eines
Spaltenlesebefehls. Es gestattet den I/O Ansteuerungssignalen die Datenwie-
derherstellung der Zelle vor dem Lesebefehl zu tiberschreiben.

tRRD
Legt die Aktiv-zu-Aktiv Verzégerung fiir unterschiedliche Banke fest.

tRTP
Legt das Zeitintervall zwischen dem Lesebefehl und dem vorgeladenen Befehl
fest.

tFAW
Einstellen des tFAW -Zeitintervalls (four activate window delay).

twCL
Einstellen des tWCL- Zeitintervalls (Write CAS Latency).

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenii aufzurufen. Hier
kénnen fir jeden Kanal erweiterte Speichereinstellungen vorgenommen
werden.

GT OverClocking
Hier kénnen Sie die Ubertaktung der integrierten Grafik aktivieren/ deaktivieren.

GT Ratio
Diese Einstellung steuert das Verhaltnis der integrierten Grafikfrequenz, um die
integrierten Grafik mit eine anderen Frequenzkombinationen zu arbeiten.

Adjusted GT Frequency .
Zeigt die angepasste Frequenz integrierter Grafik. Nur Anzeige — keine Anderung
madglich.

Spread Spectrum

Pulsiert der Taktgenerator des Motherboards, erzeugen die Extremwerte (Spit-
zen) der Pulse EMI (Elektromagnetische Interferenzen). Die Spread Spectrum
Funktion reduziert die erzeugten EMI, indem die Pulse so moduliert werden, das
die Pulsspitzen zu flacheren Kurven reduziert werden.

WICHTIG

*

Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der
Einstellung [Disabled] (ausgeschaltet), um bestmdgliche Systemstabilitdt und
-leistung zu gewéhrleisten. Stellt fiir sie EMI ein Problem dar, wéhlen Sie die
gewlinschte Bandbreite zur Reduktion der EMI.

Je groBBer Spread Spectrum Wert ist, desto groBer nimmt der EMI ab, und das
System wird weniger stabil. Bitte befragen Sie Ihren lokalen EMI Regelung zum
meist passend Spread Spectrum Wert.

Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie (ibertakten, da
sogar eine leichte Schwankung eine voriibergehende Taktsteigerung erzeugen
kann, die gerade ausreichen mag, um lhren (bertakteten Prozessor zum einfri-
eren zu bringen.
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DRAM Voltage
Diese Option bietet lhnen an, die Spannung des Speichers anzupassen.

CPU Features
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenl aufzurufen. In den
Unterpunkten kénnen Sie die CPU-Funktionen anpassen.

Hyper-Threading

Der Prozessor verwendet die Technologie des Hyper-Threadings, um Verhan-
dlung-rate zu erhdhen und die Antwortzeiten des Benutzers zu verringern. Die
Technologie behandelt den dual-core Prozessor als zwei logische Prozesso-
ren, die Anweisungen gleichzeitig durchfiihren kénnen. Somit, das Systemleis-
tung wird hochver-bessert. Wenn Sie die Funktion ausgeschaltet, verwendet
der Prozessor nur einen Kern, um die Anweisungen durchzufiihren. Bitte deak-
tiveren Sie die Funktion wenn lhr Betriebssystem nicht HT Funktion stiitzt, oder
Unzuverlassigkeit und Instabilitdt konnen auftreten.

Active Processor Cores
Hier kdnnen Sie die Zahl der aktiven Prozessorkerne auswéahlen.

Limit CPUID Maximum
Max CPUID Value Limit kann die aufgefihrte Geschwindigkeit des Prozessors
fur altere Betriebssysteme begrenzen.

Execute Disable Bit

Es kann an den Rechner gerichtete “Buffer Overflow” Angriffe verhindern, bei
denen Wirmer, um |hr System mit Codeausfiihrung zu beschéadigen. Es wird
empfohlen, halten Sie diese stets aktiviert.

Intel Virtualization Tech
Enhances virtualization and allows the system to act as multiple virtual sys-
tems. See Intel’s official website for more information.

Intel VT-D Tech
Hier kénnen Sie die Intel Intel VT-D-Technologie aktivieren/ deaktivieren. Fir
weitere Informationen besuchen Sie die offizielle Intel-Website.

Power Technology
Hier kénnen Sie den Modus der Intel Dynamic Power Technologie auswéhlen.

C1E Support
Wahrend des Leerlaufs aktiviert die Funktion, um die Stromaufnahme lesen.
Nicht alle Prozessor unterstiitzt Enhanced Halt Stand (C1E).

OverSpeed Protection

Die Funktion kann den aktuellen CPU Status sowie seine Leistungsaufnahme
Uberwachen. Wenn es ein bestimmtes Niveau Ubersteigt, verringert der
Prozessor automatisch seine Taktrate. Wollen Sie Ihre CPU Ubertakten, wird
es empfohlen, diese Funktion deaktiviert ist.

82



MS-7788

Intel C-State
C-Zustand ist ein Power-Management-Zustand, das erkennt, wenn das System
im Leerlauf ist und den Stromverbrauch entsprechend senkt.

Package C State limit
Hier kénnen Sie einen C-State-Modus auswéhlen.

Long duration power limit (W)
Hier konnen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir einen langen Zeitraum einstel-
len.

Long duration maintained (s)
Hier stellen Sie den Zeitraum fir die Leistungsgrenze fir einen bestimmten
Zeitraum ein.

Short duration power limit (W)
Hier konnen Sie die TDP Leistungsgrenze fir einen kurzen Zeitraum
einstellen.

Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)
Hier kdnnen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir die primaren/ sekundéren Ebene
Turbo einstellen.
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Save & Exit

Discard Changes and Exit B
Verlasst das BIOS-Setup, ohne die Anderungen zu speichern.

Save Changes and Reset
Speichert die Anderungen und zuriicksetzt das BIOS Setup.

Save Changes R
Mit diesem Men(punkt speichern die Anderungen.

Discard Changes B
Mit diesem Menlipunkt verwerfen die Anderungen.

Restore Defaults
Mit dieser Option kénnen die optimierten Standardwerte laden, die der BIOS-
Verkaufer setzen muss.

== Boot Override ==

Die installierten Speichergerate werden in diesem Meni angezeigt wird, kénnen
Sie einen von ihnen eine Boot-Gerat auswahlen.
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PYCCKUMA

HAYAIO PABOTDI

Bnarogapum Bac 3a BblGop cuctemHoii nnatsl cepun H61M-P20 (G3)/ H61M-
P31 (G3) (MS-7788 v1.x) Micro-ATX. Ans HanGonee aphekTuBHOA paboTsbl
CUCTEMbI CEPUM N3rOTOBMEHBI Ha ocHoBe YunceTos Intel® H61. CuctemHas nnarta
paspaboTaHa Ans coBpemeHHoro npoueccopa Intel® LGA1155, o6ecneunsatot
BbICOKY0 NPOU3BOAUTENBLHOCTb N ABMISAKOTCS pelleHnem ansa I'IpOCpeCCVIOHaJ'IbeIX
nnatcgopm Ha 6ase MK.

KoMroHeHTbI crcTeMHol nnarbl
Top : mpuse
Bottomikeyboard

USB ports

CPUFAN1

JPWR2

USB ports

b port

—
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==
[a¥a]
Bottom: USB pprts
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O PCI_E1
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D PCI_E2 JBAT1

.
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EEEEJFP2 SATA3
G989 [EEEEIEEEEEY EEEE EEEER] BELEEEL) SATA4
JAUD1 JLPT1 JCOM1 JUSB2 JUSB1 JFP1

85



XAPAKTEPUCTUKA

Mopnepxka npoLeccopos

= [logaepxka npoueccopos 3-eii reHepauuu Intel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™
i3/ Pentium® Celeron® ans pasbema LGA1155
(dns nony4enus nonHoro criicka nogaepxvisaemsix CPU, nocetute cant
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Yuncer
= |ntel® HB61

MamsaTts
= 2 cnota DDR3 DIMM nopaepxusator DDR3 1333/ 1066 SDRAM (Max. 16'B)
= [logaepxka ABYXKaHaNbHOro pexvma
(3a gornonHuTensHou MHGopMaynesi 0 COBMECTUMbIX KOMITOHEHTax, MoceTnTe
cait
http://www.msi.com/service/test-report)
LAN
= [oanepxka LAN 10/ 100 Ha unnceTe Realtek® 8105E (H61M-P20 (G3))
= [oanepxka LAN 10/ 100/ 1000 Ha uuncete Realtek® 8111E (H61M-P31 (G3))

Ayavo

= HTerpupoBaHHbIii unnceT Realtek® ALC887

= [loaaepxka 8-kaHanbHOro BbIXxoAa ayano

= CoBMECTUMMOCTb cO crieumdukaumeit Azalia 1.0

SATA
= 4 nopta SATA 3I6/c Ha uunceTe Intel® H61

KoHHekTopb!
= 3apgHeil naHenu
- 1 PS/2 nopt mMbiwn
- 1 PS/2 nopt knaBuatypsbl
- 1 nopt* DVI-D
- 1 nopt* VGA
- 6 noptos USB 2.0
- 1 pasbem LAN
- 3 3BYKOBbIX pa3bema C rmbkumM nepeHasHaveHnem™
*(Moptel DVI-D 1 VGA pabortatoT Tonbko B npoueccope Integrated Graph-
ics Processor.)
**(Ans BbiIBoAa 8-kaHanbHOro 3BykoBoro adpdpekra, 7-i v 8-i1 kaHanbl
Heo6X0AMMO BbIBECTM Yepes nepeaHIolo NaHerb.)
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= Pa3beMmbl, yTCAHOBIEHHbIE Ha NnaTte
- 2pasbema USB 2.0
- 1 pasbem Ans NOAKIIOYEHUSA ayAVO Ha nepeaHel naHenm
- 1 pasbem napannensHoro nopta (onuMoHasnbHo)
- 1 pasbem nocrnefoBaTeNsLHOro nopTa (OnUMoHansHo)
- 1 pasbvem TPM (onumoHanbHo)
- 1 pasbem aaTtumka OTKpbIBaHWs kopryca

Crotsl

= 1 cnot PCle 3.0 x16

= 1 cnot PCle 2.0 x1

®opm Pakrop

= Micro-ATX (22.6 cm X 17.3 cm)

Kpennexune
= 6 OTBEPCTUI ANsi KpenneHus

Momoub B MpUoOBpeTeHun AOMOMHUTENbHBIX aKCEeCCyapoB W MOWCKe Homepa
V3AEenna MOXHO HaWTW no agpecy http://www.msi.com/index.php
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OTBEPCTUA AJ1A BUHTOB

ﬂpm yCTaHOoBKe CUCTEMHOW nnatbl HY>XHO BCTaBUTb eé B Kopnyc B npaBuSibHOM
HanpasneHun. PaaMeLIJ'eHVIH OTEepCTMﬁ ANA BUHTOB NOKasaHbl HUXe.

BokoBble CTOPOHbI
crefyet  npoTtus
3agHero kopmyca,
pasmelleHre Ans
npotekTopa Bxoaa/
BbIXOAA Kopryca.

fEEE

—) OtsepcTus ans BuHTOB

CriefyiiTe ykasaHusiM Bbilie YKa3aHHO NS yCTAHOBKW AepxaTeneii B npaBuibHOM
MECTe B KOPMyce U 3aTeM BB WHTUTE BUHTbI Yepe3 OTBEPCTUS ANsi BUHTOB B
nepxartenu.

BHUMAHWE

* Bo usbexaHue MoBpex[eHuii K CUCTEeMHOV nnare, fobovi KOHTaKT Mexay
npoBoAKaMu CUCTEMHOV nnatkbl 1 KOPYCOM Uil Heobsi3aTesbHbIN AepaTerib
YCTaHoBIIeH B KOPITyce 3anpeLyeH.

* Ybeautecb B TOM, YTO Ha CUCTEMHOV nnate WM B KOPIyce HeT HUKaKoro
MeTannn4eckoro KOMIMOHEeHTa, KOTOPbIi MOXeT Bbl3BaTb 3aKopadnBaHue
cucTemHow nnare.
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3AOHAA MAHENNb

SEAHHH naHenb NpeaocTaBndaeT cneaylne pasbembl:

Pasbem

PS/2 Mbiwb TuHeiiHbIi

BXOf|

Mopt USB 2.0 TINHeiHbI

El E Mopt VGA BbIXOA
= = ot
r ]
PS/2 Knasuatypa Mopt DVI-D Mopt USB 2.0
BHUMAHWE

* [ns BbiBOAa 8-kaHarbHOIro 3ByKoBOro aghehekta, 7-1 v 8- kaHarbl Heobxoaumo
BbLIBECTU Yepe3 nepeHIol naHerlb.

* Moptbl DVI-D n VGA paborarot Tonbko B npoyeccope Integrated Graphics Pro-
cessor.

YCTAHOBKA OBOPY[IOBAHUA

Orta rnaea rnocesiieHa BonpocamM yCTaHOBKM npoueccopa v Mo,qyneﬁ namaTtu, a
TaKKe yCTaHOBKE NepemMblvyeKk Ha cucTeMHol nnate. an yCTaHOBKe OGOpy,ClOBaHVIﬂ
6y,que BHMMaATESbHbI, CJ'Ie,ClyIZTB yKasaHuaM no yCTaHOBKe.

YcraHoBka npoLieccopa u BeHTunsitopa anst LGA1155

Mocne YCTaHOBKM npoleccopa HeDSXO,ClVIMO YCT@HOBUTb BEHTUNATOP ANA
npefoTepalleHns neperpesa npoueccopa. [pu oTCyTCTBUM BEHTUNATOPA Nepes,
BKITOYEHME KOMMbIOTEPA MPOKOHCYNMbTUPYITECH C NPOAABLIOM.

YcraHoBka npoteccopa LGA 1155
Bua npoueccopa LGA 1155 c BHelwiHel CTOpoHbl. He 3abynpTe HaHecTu
TENNONpPOBOASLLYIO NacTy Ans 6onee apheKTUBHOro TeNNopaccenuBaHus.

Kntoy Ans yctaHoBku Kntou anst yctaHoBKN

JKEénTblin TpeyronbHUK ABNAETCA UHAMKATOPOM 1 KOHT.
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Cnepyite [aHHbIM  yKasaHWAM [Ns  NpaBuIIbHON
yCTaHoBKM. HenpaBunbHasi ycTaHoBka NpuBedeT K
NOBPEXAEHMIO MPOLIECcopa 1 CUCTEMHO NnaTbl.

1. OTkpoiiTe pblyar KpenneHus.

2. TMogHuMuTE pbly4ar ¥ OTKPOMTE MeEeTanMyeckyro
KPbILLKY ATst yCTaHOBKM MpoLieccopa.

3. Y6eauBwmucb B MNpPaBUMbHOW  OpUEHTaLMu
npoueccopa, MoMecTUTe MPOLECCop B pasbem.
O6patute BHUMaHUe, YTO BbIEMKU Ha NpoLeccope
AOIMKHbI COOTBETCTBOBATb BbICTynam Ha
NPOLECCOPHOM pasbeme.

4. CHumMWTE  nNacTukoBylo  Kpbiwky.  Onyctute
MeTanMYeCKyHo KpbILLKY MeXaHu3Ma KpenmneHus.

5. OnycTuTe pblyar Ha KpbILLKY MexaH1u3Ma KpenneHust
1 3adhuKcupyiTe ero.

6. [lepen ycTaHoBKOW BeHTUNsITOpa ybeaurtecb, YTo
BCe YeTbIpe 3aLLierku MpaBuibHO COPUEHTUPOBAHBI.
CoBMecTUTe OTBEPCTUS CUCTEMHOW mnatbl C
3aljenkamMmn KpenneHust BeHTUnsiTtopa. [puxmute
paguatop C BEHTUNSITOPOM K MpOLEeccopy K
npocneauTe, YTOObl YeTblpe 3allernky BOWM B
OTBEPCTSi CUCTEMHO NnaTbl.

7. Haxmute Ha 4YeTblpe 3allenkn u 3akpenute
BeHTUNATOp. lepeBepHUTE CUCTEMHYO nnaty u
y6eaunTech, YTO 3allenku HafexHo yaepXuBaloT
BEHTUIATOP.

8. HakoHey, nogkmiounte kabenb BeHTUNsTOpa
npoueccopa K COOTBECTBYIOLIEMY pa3bemy Ha
nnare.

BHUMAHWE

* I'Ipoaepbre npaBn/lIbHOCTb YCTaHOBKW fpoyeccopa B pas3bemM Bu3yaslbHo.
Ecnn npoyeccop ycTaHoB/leH HernpaswuilbHO, TO BblHbTE [poyeccop U
nepeycraHoBure.

*

UHgbopmaymio 06 yctaHoBrneHHom npoyeccope cmotpute B BIOS.

*

Ecnn npouyeccop He yctaHoBreH, Bcerga 3akpblBaliTe pa3bem MnactukoBon
KprLLIKOFI A4 npegoTspalyeHns NosIOMOK U ronagaHns B Hero rpsi3v v rbiiu.

*

3a gononHuTensHou nHgopmaymeli 06 ycTaHoBKe BEHTUNsITopa npoyeccopa
O5paTMTer K JOKyMeHTayun1 B yrnakoBKe BeHTUIIATopa npoyeccopa.
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YcraHoBka Moayneii namsit

1.

Moaynu naMsiTi MMEeLoT TOMBKO OAHY NPOpe3b B cepeavHe. Moaysb BOAEeT B
pasbeM TOMbKO NPy NPaBUIbLHOV OpUEHTALWN.

2. BcraBbTe mogynb B DIMM cnoT B BepTuKanbHOM HanpasneHun. 3atem
HaXXMUTe Ha Hero, 4TOObI 30/104EHbIE KOHTaKTbl fﬂyGOKO norpysunnce B
DIMM cnot. Ecnu mogynk namsitu npaeunesHo Boluen B DIMM crot, sonotsie
KOHTaKTbl GyAyT MOYTH He BULHBI.

3. MMnactukoBble 3alienkM Ha 06OMX KOHLax pas3bema  3aKporTcst
aBTOMaTU4eCKn.

BHUMAHUE

* [insi pabotsl B ABYXKaHaNbHOM PEXUME YBeaNTECh, YTO B pasbeMax PasHbix

*

KaHaroB y Bac ycTaHOBIIeHbI MOAY/N OAHOro TUNa v OANHaKOBOM eMKOCTH.

Yrobbl cuctema 3arpyxanachk, BHavane ycraHoBute Moayns B pasvem DIMM1.
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24-KOHTaKTHbI pasbeM nutaHust ATX: JPWR1

3TOT pasbeM MO3BONSET MOAKNOYATL 24-KOHTaKTHbIA Gnok nuTaHns ATX K
cucTemHoit nnarte. Mepea nogxioueHnem ybeamTech, HTo BCe LTbIPbKU pa3bemMa
oT 6rioka NUTaHUsi POBHbIE, N OH MPaBUILHO COPUEHTUPOBaH. NOTHO BCTaBbTe
€ro B pa3bem Ha CYCTeMHOii nnate.

4-KOHTaKTHbI pasbem nutaHus ATX: JPWR2

OtoT pasvem nuTanms 12BT umcnonb3yetcA ans  obecneyeHns nuTaHus
npoLieccopa.

BHUMAHWVE

Yb6eautecs, uyto Bce pazvembl nutaHus ATX npaBuibHO MNOAKTIOYEHBI.

Pasbem Serial ATA: SATA1~4
Pa3sbem Serial ATA — 3T0 BbICOKOCKOPOCTHOM NopT UHTepdeiica Serial ATA. 3T1oT
pasbem Mo3BoNsSEeT NOAKIUNTL TONLKO OAHO ycTpoiicTBo Serial ATA.

BHUMAHWE

Wsberavite pesknx uarmbos kabens Serial ATA. B npotusHom cryqae moryt
BO3HUKHYTb 10TEPU AaHHbIX My nepegade.
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Pasbem nutanus BeHtunsitopos: CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2

PasbeMbl NUTaHWSi BEHTUMNATOPOB MOAAEPXWBAIOT BEHTUNSTOPbI C MUTaHMEM
+12B. Tpu nNOAKMYEHNU HeoBXoAMMO MOMHUTB, YTO KpacHblii MpPOBOA
nopknoyaeTcs K WwWuHe +12B, a YepHslii - k 3emne GND. Ecnu cuctemHasi nnata
COAEPXUT MUKPOCXEMY annapaTHOro MOHWTOPUHIa, HeoBXoAMMO MCMoNb3oBaTh
crneumanbHble BEHTUNISTOPbl C AATYMKOM CKOPOCTV AJist peanu3auun yHKUumn
yrNpaBneHnsi BEHTUNATOPOM.

CPUFAN1/ SYSFAN2 SYSFAN1
**21522% SIS
S P

Pasbem napannensHoro nopta: JLPT1 (onuyoHansHo)

OTOT KOHHEKTOP WCMOMb3yeTCst AN MOAKIIOYEHWst OMUMOHANbHOW  NnaHKu
napannenbHoro nopTa. [lapannenbHblii MOPT - 9TO CTaHAAPTHbIA  MOPT
Ana npuntepa. OH nopaepxuBaeT pexumel EPP  (ycoBeplueHCTBOBaHHbIN
napanneneHbin nopt) u ECP (napanneneHblii NOPT C  [AOMNOMHUTENbHBIMU
BO3MOXHOCTSAIMM).
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Paabem USB nepepgHeii nasenu: JUSB1/ JUSB2

Pa3sbem, KoTopblii coBMecTM co cneumdmkaumeii Intel® 1/O Connectivity Design
Guide, ngeaneH Ans NOAKMIOYEHUSI TAKMX BbICOKOCKOPOCTHbIX NepUtepuiiHbIX
yctpoiicTs kak USB HDD, yudpasbix kamep, MP3 nneepos, NpuHTEPOB, MOAEMOB
nT.A.
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Aynvo pasbem nepefHeii naHenu: JAUD1
Pa3bem no3BonseT NoaknoyMTh ayamno Ha nepeaHei naHenu. OH COOTBETCTBYET
cneyudpukaumm Intel® Front Panel I/0 Connectivity Design Guide.
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Paabembl Anst noaknioyeHus nepeaHeii naenu: JFP1, JFP2

OTn pasbembl 06ecneynBatoT MOAKIKYEHNE KHOMOK U MHAMKATOPOB NepeaHeit
naHenu. JFP1 cooTBeTcTByeT cneumdukauyum Intel® Front Panel 1/0 Connectivity
Design Guide.
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Pasbem nocneposatensHoro nopta: JCOM1 (onuuoHansHo)

OTOT pas3beM BbICOKOCKOPOCTHOTO KOMMYHMKaLuMoHHoro nopta 16550A, c
vcrnonb3oBaHvem 16-6aiiTHbIx FIFO. MpegocTaBnseT BO3MOXHOCTb NOAKMOUNTL
nocrefoBaTenbHoe yCTPONCTBO.

Pastbem TPM Moayns: JTPM1 (onuuoHarnsHo)

OTOT pasbem npefgHasHaveH ansa nogkmodenns TPM (Trusted Platform Module)
Mozynsi. 3a JOMONHUTENbHON MHGopMaLmeli i BO3SMOXHOCTSIMA UCMONb30BaHWst
obpaTutech k pykoBoacTBy nnathopmbl 6e3onacHocTn TPM.

Pasbem aaruumka oTkpbiBaHus kopryca: JCI1

K aTomy KoHHeKkTOpy noAakntovaetcs kabenb AaTyuka OTKpbIBaHWUS Kopryca,
yCTaHOBMEHHbIi B Kopriyce. [lpu  OTKpblBaHWM KOpryca €ro MexaHuam
akTuBM3upyeTcs. CucTema 3anomMmmHaeT 3To cobbITve U BbiAAeT npeaynpexaeHne
Ha akpaHe. [pegynpexaeHne MOXHO OTKIIOYUTL B HacTpoiikax BIOS.

95



Mepemblyka ounctk CMOS: JBAT1

Ha nnate ycraHoBneHa CMOS-namsTb C nuTaHuem oT GaTapeiiku, XpaHsias
AaHHble 0 KoHdUrypaumm cuctembl. C nomoLbo namatn CMOS onepaumoHHas
cucTeMa aBTOMATUYECKW 3arpyxaeTcs Kawablii pa3 npu BkroveHun. Ecnn
HeobxoanMMo cEpOCHTb KOH(UIypaLMIo CUCTEMbI, BOEMEHHO 3aKOpOTUTE 3TN ABa
KOHTaKTa, NCMOonb3ysi MeTannmMyeckuii o6bexT.

XpaHeHue C6poc
HacTpoek HacTpoek

BHUMAHWE

Ounctka CMOS npou3BoanTCs COeAMHEHNEM [ABYX KOHTaKTOB MeTann4eckum
npeamMeToM npu  OTKIKYEHHO! cucteme. W3beravite oumctkm CMOS npu
paboraroLyeri cucteme: 3T0 NoBPEAUT CUCTEMHYIO NNarty.

Mepemblyka nurasus USB: JUSB_PW1
OTa nepembluka No3BONSIET BKMOYATL/ BbIkMtoYaTh yHKUmo “Wakeup from S3/
S4/S5 by USB and PS/2 device”.

[o]o)
JUSB_PW1 o|o
oflo| ¢
BbikntoueH BknitoueH
BHUMAHWE

Ecnun ycTaHoBUTb NepembltKy B rornoxeHne BkrodeHo, 610k nuTaHns JOImKeH
6biTb B COCTOSHUM obecneynTs nutaHne +5V/SB ¢ Tokom He meHee 2A.

Cnot PCI Express
Cnot PCle noppepxuBaeT AOMOMHUTENbHbIE KapTbl paclUMpeHusi uHTepderica
PCle.

PCle x16 cnot

PCle x1 cnot
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HACTPOWKA BIOS

Bkntounte nutanne komnbioTepa. [Mpu atom 3anyctutcs npoueadypa POST
(TecT BkntoyeHust nuTaHus). Koraa Ha akpaHe MOSIBUTCS MPUBEAEHHOE Huxe
coobLeHne, HaxmuTe knasuwy <DEL> ans Bxoaa B pexum HacTpoiku.

Press DEL to enter Setup Menu

(Haxmute DEL gns Bxoga B SETUP)

Ecrnu e Bbl He ycnenu HaxaTb HeoGXOAMMYH KraBully AN BXOAa B MEHIO
HaCTpoliku, nMepesarpysute cuctemy u nonpobyiTte elle pa3. [Ins nepesarpysku
BOCMONb3yiTeCh kHomnkoit RESET munv ogHoBpeMeHHO HaxmuTe knasuwm <Ctrl>,
<Alt> n <Delete>.

BHUMAHUE

[ns ynydiwenns npou3soanTenbHocTy cuctemsl, BIOS nocTosHHo 06HOBSIOTCS.
lNoaTomy, npuBeneHHoe 3a4ecb OnMCaHWe MOXET HECKOIbKO OT/IM4aTbCs OT
OnucaHusi 41151 HOBOW BEPCUM, N CITYXXUT UCKITIOYNUTEITbHO B Ka4eCTBe Npumepa.
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CTpoka MeHio

System Date

Main Menu (MeHio MasHoe)
3710 MeHto 6a30BbIX HACTPOEK CUCTEMbI , TaKMX Kak AaTa, Bpems U T. M.

Advanced ([lononHuTensHo)
B atom MeHio HacTpanBarTCA AONONHUTESNbHbIE NAapaMeTpbl.

Overclocking (PasroH)

B aToM MeHio ycTaHaBnmBaoTcs napameTpbl TaimmHra DRAM u doyHkumid LM,
M-Flash

Wcnonb3yeTtca ans utenus/ npowvekn BIOS ¢ BHelwHero Hakonutens (Tonbko
FAT/ FAT32).

Security (Be3onacHocTb)

MCHQHbSyeTCﬂ Ana yCTaHOBKU naponeﬁ aAMUHUCTpaTopa v nonb3oBaTtend.

Boot (3arpyska)

3T0 MEHI0 NCMONb3yTCA AN YCTAHOBKY NPUOPUTETA YCTPOWCTB 3arpy3ku.

Save & Exit (Bbixop, ¢ coxpaHeHnem HacTpoek)

3T0 MeHI0 NO3BONSIET 3arpy3nThb 3HaueHNsi No ymonyaHuio BIOS unu ctaHgapTHele

ycTpoiicTea no ymonyanuio B BIOS u Bbixoa 13 Hactpoiiku BIOS ¢ coxpaHeHvem
nnu 6e3 3MeHeHWiA.
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Overclocking (Paaron)

[Auto]

Current CPU / DRAM Frequency
3TN NyHKTbI NOKa3bIBaKOT TekyLyto yacToTy CPU 1 ckopocTb namst. Tonbko Ans
YTeHUs.

Adjust CPU Ratio

OTOT MYHKT KOHTPONMPYET MHOXWUTENb, MPEAHa3HaYeHHbI ANs onpefeneHvs
BHYTPEHHE TaKTOBOI HYaCTOThI MPOLIECCOPa B COOTBETCTBUM C BHELLHEN TAKTOBO
4aCTOTON UMW YacTOTOW CUCTEMHOI nnatbl. OH AOCTYNEH TOMbKO TOrAa, Koraa
NpOLECCOp NOAAEPKUBAET 3Ty (OYHKLIMIO.

Adjusted CPU Frequency
OTOT NyHKT nokasbiBaeT TekyLyto YactotTy CPU. Tonbko Ans yteHums.

Internal PLL Overvoltage
OTOT NYHKT MCNONb3yeTcs ANs perunupoBaHns Hanpskenust PLL.

EIST

TexHonorua Enhanced Intel SpeedStep nossonsieT ycTaHOBUTb YpOBEHb
NpON3BOAUTENBHOCTM  MUKponpoueccopa. JTOT MNyHKT MOABMSeTCH  nocne
yCTaHOBKM MpoLieccopa, KOTopbIi noaaepxvuBaeT TexHonorno SpeedStep.

Intel Turbo Boost

OTOT nNykHT nosiBnsieTcsi, Koraa Bbl ycTaHoBunu CPU, nopaepxviBarowuin
TexHonoruto Intel Turbo Boost. 3TOT MyHKT ncnonb3yeTcs ANst BKIOYeHWs/
BbIKMoYeHNs TexHonoruu Intel Turbo Boost. OH noBbIWAET YacToTy npoLieccopa,
Koraa npuknagHble nporpaMmbl TpedytoT Gonbluei npoussoauTensHoct n TDP
npoyeccopa 3To MO3BOMSET. ATa TEXHONMOMUsS Takwke oBecneunBaeT nnaBHyto
mMaclTabupyemoctb 3HepronoTpebnenus (Dynamically scale up, Speed-Step
Down).
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OC Genie Button Operation
OTOT NyHKT NO3BONSAET BKMIOYMTL/BbIKMIOUMTE pyHKUmio OC Genie.

DRAM Frequency
[MyHKT ynpaBneHns COOTHOLLIEHWEM YaCcTOT NaMATU.

Adjusted DRAM Frequency
OTOT NyHKT NokasbiBaeT Tekylyto YacToTy DRAM. Tonbko ans uteHus.

DRAM Timing Mode

Onpepensiet 6yayT nu TaimeHrn DRAM KkoHTponupoBaTtbCst AaHHbiMu u3 SPD
(Serial Presence Detect) EEPROM Ha mogyne DRAM. MNpu BbiGope 3HaveHust
[Auto] TaiimuHrn DRAM, Bkntovas MyHKTbl MEHIO, MNEPEYUCNEHHbIE HUXKe,
yctaHaenueatoTca BIOS B cootBeTcTBUMM C AaHHeiMM M3 SPD. YcrtaHoBka
3HaveHnss B [Manual] nossonsieT BpyuHylo perynupoBatb TaimMuHrn DRAM
[IOCTYMHbIE B 3TOM MEHHO.

Advanced DRAM Configuration
HaxwmwuTe <Enter> ans Bxofa B nogmeHio. B nolomeHIo BaM MOXHO pervnvposatb
LONONHUTENbHbIA TanmuHr DRAM.

Command Rate
OTa HacTpoiika koHTponvpyeT DRAM command rate.

tCL

OTOT NyHKT KOHTPONUPYET BpeMsi 3aAepxxku CAS, koTopoe onpefensieT nepuog,
(B TakTax reHepaTtopa) mexay nonyyennem namsteto SDRAM komaHAbl YTeHUs
1 Ha4arom ee BbIMOJHEHUS.

tRCD

Mpu o6HoBneHun DRAM, cTpoku v cTonbubl agpecyloTcs pasgenbHo. 3T1oT
NyHKT NO3BONsieT BaM onpefenutb Bpems nepexogda ot RAS (row address
strobe) k CAS (column address strobe). Yem MeHbLUe TakToB, TeM GbicTpee
pabora DRAM.

tRP

OTOT MyHKT KOHTPOMMPYET KONMUYECTBO TaKTOB, NpefoCTaBMsieMbIX Anst
npeasapsina Row Address Strobe (RAS). Ecnu Bbigensietcs HegjoctaTouyHoe
Bpems Ans Toro, 4tobbl RAS Habpan Heobxoaumblii 3apsid, pereHepauusi
DRAM MOXeT okas3aTbCsi HEMOMHOM 1 NPUBECTYU K NOTEpe AaHHbIX. ATOT NYHKT
NPUMEHUM, TOJSIbKO KOorga B CUCTeMe YCTaHOBfleHa CUHXPOHM3MpOoBaHHas
namsate DRAM.

tRAS
Ota yctaHoBKa onpefensieT Bpemsi, koTopoe RAS 3aTpaunBaeT Ha YTeHve n
3anncb B quﬁlw namsaTun.

tRFC
OTa ycTaHoBKa onpefensieT Bpemsi, kotopoe RFC 3aTpaunBaet Ha YTeHue v
3anuchb B SHEKy NaMsiTy.
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tWR

MuHumaneHas BpeMeHHaa 3aAdep)Kka ANA BbINONHEHWA onepauun 3anucu
nepen KOMaHFlOIZ npegsapsga. MosBonset ycunnTtenam CHUTbIBaHUA 3anucatb
AaHHbIe B AYENKN NamMATU.

tWTR

MuHUmanbHas BpeMeHHast 3afepkka Mexay BbINOSHEHWEM KOMaHb! 3anucu n
Havanom KomaH/bl CYnTbIBaHWS cTonbua. Mo3sonsieT cucteme BBOAa/BLIBOAA
COPOCUTL HaNPSKEHUSI HA YCUIUTENSX CHYUTBIBAHNS.

tRRD
Onpep.enﬂeT 3a[epXxKy nepexoaa OT aKTUBHOrO-K-aKTUBHOMY COCTOSIHUIO OnA
pa3Hbix GaHKOB.

tRTP
BpemeHHbI nHTepBan Mexay KoMaHaamm YTeHnst u npeasapaaa.

tFAW
OTOT NyHKT Ucnonb3ayeTcst Ans ycTaHoBku TaimMuHros tFAW (four activate win-
dow delay).

tWCL
OTOT NyHKT 1cnonb3ayeTcs Ans ycTaHosku TanmuHros tWCL (Write CAS Latency).

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
Haxmute <Enter> gnsi Bxoga B NoAMeH0. 34eCb MOXHO M3MEHSTb TaMUMHT
namsiTv Ans KaXaoro kaHana.

GT OverClocking
Srot MYHKT No3BonsaeTt BKITHOUNTB/ BLIKMIOYUTD PasroH BnaeoKapThbl.

GT Ratio
OTa HacTpoiika KOHTPOIMPYET OTHOLLEHWE TaKTOBOW YacTOTbl BUAEOKAPTbI, YTOObI
oHa paboTaeT B pa3HbIX COHETAHUSIX YacTOT.

Adjusted GT Frequency
Srot MYHKT NMOKasbIBAET TEKYLLY YacTOoTy BUAeOoKapTa. Tonbko ANA YTeHus.

Spread Spectrum

Tak Kak TaKTOBbI reHepaTop CUCTEMHOW NnaTtbl MMMYNbCHbIA, TO ero pabota
BbI3blBAeT anekTpomarHuTHele nomexu - EMI (Electromagnetic Interference).
®yHkuymsi Spread Spectrum CHWXaeT 3TU MOMEXW, TEHepupysl CriaXeHHble
VIMMYTIbCbl.

BHUMAHUE

* Ecrm y Bac HeT npobrnem c nomexamu, octaBbTe 3HauveHue [Disabled]
(3anpeLyeHo) Ana nyywe cTabunbHOCTU 1 npousBoauTenbHocTh. OAHakKo,
ecnn y Bac BO3HMKAIOT 3/1eKTPOMarHuTHble nomexu, Boibepute Spread Spec-
trum 47151 UX yMEeHbLUIEHWS].
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* Yem 6onblie 3HadeHue Spread Spectrum, Tem Huxe 6yaeT ypoBeHb
MEeKTPOMarHUTHbIX MOMEX, HO cucTema CTaHeT MeHee cTaburnbHou. [ns
BbI6Opa noaxogsLyero 3Ha4eHusi Spread Spectrum, cBepbTECH CO 3HaYEHNAMMU
YPOBHeVi 311eKTPOMArHNTHbIX MOMEX, yCTaHOBIIEHHbIX 3aKOHOAATEIbCTBOM.

* He 3abyabTe 3anpetuts ucnons3oBaHue yHkymm Spread Spectrum, ecnv Bbi
«pasroHsieTe» CUCTEMHYIO nnaty. ATo HeObXoAUMO, TaK Kak Aaxe HebOosbLIO
Apebe3r curHanoB TaKTOBOro reHepaTropa MOXeT [puBecT K OTkasy
«pasorHaHHoro» npoteccopa.

DRAM Voltage
OTOT NyHKT NCMONb3YeTCs ANs PeryniMpoBaHns HaNpshKeHNs NamsiTh.

CPU Features
HaxmuTe <Enter> ans Bxoga B noameHo. B noloMeHto Bam MOXHO perunnposaTtb
xapaktepuctuku CPU.

Hyper-Threading

Mpoueccop wucnonb3yeT TexHonoruio Hyper-Threading ans  yBenuyexus
NPOV3BOANTENBHOCTU. OTa TEXHOMOrUs NO3BONSAET AByM Habopam perucTpos
B MPOLECCOPe MCMONHATbL WMHCTPYKUMM OAHOBPEMHHO. 3TO yBenuunBaeTt
NPOV3BOANTENBHOCTL  CUCTEMbL. [Py BBIKIIOYEHUM — 3TOM  (PYHKLMM,
NpoLIeccop WCMOMHAET MHCTPYKLUMM C MOMOLLbI0 OHOTO HaGopa rperncTpoB.
BbIKIlOUNTE 3TOT MyHKT, €CNK OMepaLMOHHasi CUCTeMa Ballero KommbioTepa
He nopaepxuBaeT dyHkumio HT, B MPOTMBHOM Criyyae 3TO MOXET MPUBECTU
K HeCTabuUnbHOCTH.

Active Processor Cores
OTOT NMyHKT NO3BONSET BbIGPaTh KOIMHYECTBO aKTUBHBLIX SAEP NpoLeccopa.

Limit CPUID Maximum
Otot NYHKT NpeAHas3Ha4veH ana orpaHuvYeHnsa OJfIMHHbI MﬂeHTMCbVIKaL[VIOHHOI’O
HOMepa NpoLeccopa nepeaaBaeMoro B OnepaLyoHHYIo CUCTEMY.

Execute Disable Bit

OTo nossonsieT u3beraTb yA3BMMOCTEW BbI3bIBAEMbIX BPEOOHOCHBIMU
nporpammamu aKkcrinyaTtupylowmmmn ownbkn tuna “buffer overflow”, rae
BPEOHOCHbIE MPOrpamMbl MbITAIOTCH WCMOMHATL KOA ANS MOBPEeXAeHWst
cuctembl. PekomerayeTcs Bceraa octaBbTe 9TOT NMYHKT BKIIOYEHbIM.

Intel Virtualization Tech

OTOT NMyHKT MCTONb3YeTCA ANs yCUNEHWUst BUPTyanu3aLum 1 No3BonsieT cucteMe
paboTaTb kak HECKONIbKO BMPTYyanbHbIX cucteMm. Cm. oduumansHeiii cant Intel
Ans nonyyexus 6onee nogpo6HoW MHopmMaLmu.

Intel VT-D Tech

OTOT NyHKT UCNONb3yeTCs ANS BKINOYEHUS/BLIKMIOYEHUS TexHonorum Intel VT-
D. 3a pgononHutenbHol MHopmaumern cmoTpuTte odduLmanbHbii Bebcant
Intel.
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Power Technology
BTOT NyHKT No3BONSIET BbIGpaTh pexum TexHonoruu Intel Dynamic Power.

C1E Support
BkritounTe STOT NYHKT ANs CHWXeHWUs aHepronoTpebnenns CPU, koraa oH He
pa6oTaeT. He Bce npoueccopbl nogaepxmvsatoT Enhanced Halt state (C1E).

OverSpeed Protection

OT0T NyHKT oTobGpaxaeT noTok BbluncneHuin CPU u ero aHepronoTtpetnexue.
Ecnun oHo npeBbICUT onpeaenéHHybIii ypoBeHb, TO MPOLECCop aBTOMaTUYeCcKkn
MOHW3UT CKOPOCTb TaKTOBOW YacToTbl. Ecnu Bbl cobupaiiteck pasroHsiTb,
pekomeHayeTcs ycTaHOBUTb 3TOT napameTp B [Disabled].

Intel C-State
C-state - aTo TexHonorus ynpasreHua NnnTaHnem, Kotopas onpeenset, Korga
cuctema He paﬁoTaeT W NOHWXaeT 3Hep|’0|'|0Tpe6]'lEHI/le COOTBETCTBEHHO.

Package C State limit
OT0T NyHKT Nno3BonsieT BbibpaTth pexum C-state.

Long duration power limit (W)
OTOT MyHKT NO3BOMSieT perynupoBaTtb NUMUT MolHocTu TDP B TeyeHun
NPOAOMKUTENBHOTO BPEMEHMU.

Long duration maintained (s)
OTOT NyHKT NO3BONSAET YCTAHOBUTL BPEMsi paboTbl B NEpErpy>XeHHOM pexvume.

Short duration power limit (W)
OTOT MyHKT no3BonsieT perynupoBaTe NUMWT MolHocTu TDP B TeyeHun
KOPOTKOrO MPOMeXyTka BpEMEHW.

Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)
OTOT NYHKT NO3BONSIET perynuposaTth NMMUT MolHocT TDP ans nepsuHoro/
BTOPWYHOro plane turbo.
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Save & Exit

up Utility - Copyr

Discard Changes and Exit
3710 MeHIo ucnonbayeTcst Ans cépoca BCcex U3MEHEHWI 1 BbIXOAA U3 HAaCTPOWKM.

Save Changes and Reset
3T0 MEHI0 NCMONb3YeTCs AN COXPaHEHUSI UBMEHEHWIA U Nepe3arpy3ku CUCTEMbI.

Save Changes
OTO MEHIO UCMONb3YETCs A1 COXPAHEHWs N3MEHEHUIA.

Discard Changes
OT0 MeHI0 ncnonb3yeTcsa Ans copoca BCex N3MEeHEHWIA.

Restore Defaults
3T0 MeHIo UCMoNb3yeTCs AN 3arpy3kii ONTUMarbHbIX 3HAYEHWIA MO YMOMYaHuio,
yCTaHOBMEHHbIX NponasoauTenem BIOS.

== Boot Override ==
YCTaHOBNEHHbIE YCTPOICTBA XPaHEHWSI AiaHHbIX ByAyT NOSIBNSATLCS B 9TOM MEH!0,
BaM MOXHO BbIGpaTb OAHO M3 HKX B KAYECTBE 3arpy304HOro YCTPOWCTBA.
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¥ LGA1155 O E =X Intel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium®
Celeron® £ E 8§
(B THCPUBRATIER , iE15H

http://www.msi.com/service/cpu-support)
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u Intel® HB1 &/
REXE

= 2 % DDR3 DIMM 3% # DDR3 1333/ 1066 SDRAM (&.it&& X 16GB)
n RENBEER
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LAN
= B3 Realtek® 8105E (H61M-P20 (G3)) #F LAN 10/ 100
= B3 Realtek® 8111E (H61M-P31 (G3)) X #F LAN 10/ 100/ 1000

M
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= REELED
- 24NUSB2.0#0
- 1A EEEREREN
- A HTIRSLED (GER)
- 1N BRITIROEEO (EE)
- 1 ANTPM 0 GEE)
- AN BEARRNED
kit |
= 1N PCle 3.0 x16 #fi1#
= 1 /NPCle2.0x1 &l

HI A%
= Micro-ATX (22.6 /A% X 17.3 A %)

BEERA
= 6 MEERAL

MREFEMINEM  ABREMHSE , EUNBRZTROMNIRREFAT
85, MHEA: http://www.msi.com/index.php
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EEER
FEERREHRT A TEA:
— LAN
PS/2 B Line-In
USB 2.0 M0 L Line-Out
VGA Jﬁﬁl:l 5
==
PS/2 g% DVI-D #% 0 USB 2.0 #5A
EE

R THE 8 EEEYK , T ME 8 FELAMETEERSE .
* Mt DVI-D F1 VGA i OR THEFESE AL R BB T o

BHREER

AETRMTCPUNMABTRENRSA , IR EREMBLIRE, HEHTREA
WIOMBEAL 3 ARETHRERFRE,

LGA1155 CPU MINE RENE
YBERRCPUR , BSAWBINEBEAMNCPUT BRI RNEAL . MREHN
CPUREHBAN , BEHEERR  HEFNZAZERE,

LGA 1155 CPU fiift
LGA 1155 CPU WRMH , fEH —EHARAKE CPU RE , FEEHFNER.

HBH=AETRHPIN
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ATX 24-Pin BiF#0: JPWR1

BB O EEEATX 24-PinS8RER . ES5ATX 24-PinsRERBEEN |, EFH
SN, BRERBOELZESOER , SN NIRF EERTIR, FERE
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ATX 4-Pin BjF#O: JPWR2
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ER{TisL#EEO: JCOM1 (&)

BITHROR—MEVERI6 NFHFIFOs M16550A ERBERD. LA NERE
—NEBITRE,

TPM #3REEO: JTPM1 (GER)

IEOEE—NTPM (Trusted Platform Module)sk, ESETPME LT A FM
PIRBE SR AL,

HAEARIFXREEO: JICN

BEKESNBETRBE. MRNFERITFT , EX2EE  RE2BFUR
S, HERBLETEEER. BHBRX-BEEE , B9 ABIOSIRELAR
BRRIEIE R,
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&M CMOS Bb4k:: JBAT1

FREEBE - CMOS RAM , EHRENRERBREBET —KINEH Btk
#¥F, BY CMOS RAM , RAESABHATUEZ 5| SHARERE, WR
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BIOS &E

HEHMEE , REFAFHPOST(MEER)ER, YRBELHAUTELR,
12 <DEL> REIW#H ARERF.

Press DEL to enter Setup Menu

(# DEL @ AR ERY )

MRWESELBERBMAMHERT , MENEEH ASetup , BXIEBEFN
SEYLE ERESETREH B AN g—lbo &t A LA IR T <Ctrl> , <Alt>F<De-
lete> EREHBHEMRE.

EE

N TEIFHREEIEEE , WWEF 1 BIOSH K T AU B BT AT B FUt , XLH
BRAGEAERHABIOSERMTR , RESE,

R

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 Ame

Systen Date 12

Main Menu
EALRERBRERFEARE , flwetE , AHS,

Advanced
fE R 3R % 5k 1% EBIOSH 5l R M AY LT

Overclocking
AL & R IETEDRAMEY F MICPUS £,
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M-Flash
AL UM FHEBEIRNRMHBIOS (XZH FATFATR2 RKE ) .

Security
AL EATRBEEERNAS BB,

Boot
5/ L RIS E R B B A IAF

Save & Exit
BB AVFRMEBIOSHINER T RINRE. HREELXIFREEXGFE

°

M

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends

Adjust CPU Ratio [Auta]

Current CPU / DRAM Frequency
HIARE R HE CPU MNFRENE, Rk,

Adjust CPU Ratio
LT SR 422 S pR R AL 3 2R A SR ST SR A TR BK |, AL IR R A AR TR 5 AT S AR A R
RERXR. WIEL R I AEe 7 A

Adjusted CPU Frequency
HIEREHEN CPU SR, Rik,

Internal PLL Overvoltage
TR IBE PLL B,
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EIST
B Intel SpeedStep FAR LV ZUR EMALERRIE B AC TREBIR T HIMEAE
IKF, BTRIEE L SR CPU X speedstep BARMER T B3,

Intel Turbo Booster

HIRRET —NHEH Intel Turbo Boost HARWALERE , BT LM, ik
BAFHFF/XA Intel Turbo Boost iR, HMARFEEESHWHAENBRARRE
BIE , ZEARTULEMZ SN SN BRLERNOINE, SETLUERE XS
BT B (SR BE) .

OC Genie Button Operation
BT SRATFF K IR RE

DRAM Frequency
BRI A SRR N IR,

Adjusted DRAM Frequency
WIS REEEHRERER, Rk,

DRAM Timing Mode

HRRENFREHAEEAMN SPD (Serial Presence Detect) EEPROMIZ &, 1§
& [Auto] FF IR NTEE LT , BIOS AR#EFE SPD YA iR & T EM” Advance
DRAM Configuration” ¥ 328 3%, %% [Link] 5 [Unlink] A¥FAFERBRENF
MFzHigE T 54> “Advance DRAM Configuration” F ¥ #,

Advanced DRAM Configuration
R<Enter>HAFRE, ERXEFREPTUREBRNEFNF,

Command Rate
TR R 2] DRAM S 53R .
tCL

HBREITAAES (CAS ) HER , BRE SDRAM EWUEEER/E | ikt
TIREGIAVER A (RS EMAN ) o

tRCD
EDRAMEER |, SIFMENUER S FFAEH, IR ES 4k (RAS) BT A ik
(CAS)HIE 5 ZAMIERETE ., BFEHMD | DRAM M ALMLT .

tRP
HIESI DI (RAS)AF BHEF, BEXBBEIE , LEF{UutE DRAM EH
ZHIFRS , EFTELTRES , ME DRAM TRERAER. BAMERTR
RRERSDBMENERAEFE,

tRAS

HRBERET RAS HIREBEIEARGFFENE,

tRFC

HiRERET RFC HIEMBIBEANFAEE.

tWR

BE-ABRENT - AFARFAXLREZANSNEERE , AF—RELRE
REBOBIE,
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tWTR
BE—REUERENT —RIFHRREZ AN RO EER. AFIOERS
BT R AR R LR

tRRD
LEIE B T [ A 7 Ractive-to-active Y ZER o

tRTP
BT R BRI 5 AT TS B2 (R B e [ B o

tFAW
LI SRR B tFAW (four activate window delay) B /F o

tWCL
LI A SRR B tWCL (Write CAS Latency) B o

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
2 <Enter> # A FRE, FERTUNEMNBEEBREBRAFNF.

GT OverClocking
BT RATFF/ X AR E R B,

GT Ratio
MR BRI FOLR  NAERRE FEETRNAERASTET.

Adjusted GT Frequency
WA RFERERRE FHRE, ik

Spread Spectrum

YEREWAHRFRERTEN , BORMIRE (Rig ) RF4HEMI ( BE#T
) o SARSTEIRE ZH AL AT SARRARRK R K BRI = E VB RET I8 | PRABORIR Y
RIELTHRRNFBHHL,

XK

* WMREREEMEMIGEREE | BEERARERENBEMNMEE , HFREN
[Disabled]. 182 , #1REHEMIFTFERYIE |, 1Bt Spread Spectrum(3T/E)H
1B, LALEMI,

* Spread Spectrum ($T/R) BIEHE , EMIREZ , KL E M b R A1
>}y Spread Spectrum ($TR) RE —NREEHIE , ESELMBEMIAE,

* LR, 1EX I Spread Spectrum ($TR) , BN EIE— MRS EEB th
K5I AR EFERIZE D) | XL S BB FEZF I

DRAM Voltage
T AR BEANFBEE.

CPU Features
R<Enter>@# A 7%, BANERFRETFE CPU BEM.
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Hyper-Threading

ABREABLBEREMLEBESHE | BOKEAF WA E, XK
BELBBRRNBOFNARLYBHENTUARNRITESHZBEBLER. Bixih
B, REMESITRANRS. MRXAXANNE , LABERLEH -1
ARERTIES. IRENBEREFIXFELREIIE  BRAXNED, &
0, FURFRENARTEELI,

Active Processor Cores
T SR R RAL BRI o

Limit CPUID Maximum
SR T A BB RS RGIF) AR ERRE

Execute Disable Bit

BETHRETM LB I RERMBBEN EhKEH RELZNRE, BUE—BERE
FiE.

Intel Virtualization Tech

WENEABRRAFREMNZNERRELE, ERBELEEFHNES
REFH M

Intel VT-D Tech

HBUAREA/EEA Intel VT-D HR, BERBESERFHRARBRE AWML,
Power Technology

IR S i 483%4% Intel Dynamic Power HAR#E R

C1E Support

FRUTUR D BRI CPUAERE, HIEFEMALERE X R EIIRES(CIE).

OverSpeed Protection

HIERI ( Overspeed Protection ) ThAE AT LAY W1 M BTMICPUMME M E M REFE
MRECBE—EAF , LEREDRECHEHNE, WREEHEHCPUR
87, ¥R & TR [Disabled]o

Intel C-State

C-state 2 — R EBFERRD, HCPUZRN , EF MR DL ERMESB, I
FEERET ZEC-stateBARMWCPUE I,

Package C State limit

IR S R RIR B C-statet R

Long duration power limit (W)
ST SR BB 1R Y TDP B R BR 31

Long duration maintained (s)
T A SR 18 B A 18] TD P 68,3 BR 1 A9 4E 35t i)

Short duration power limit (W)
TR FA 3R 1 B 45 B 1] A9 TD P42 At 80 9 ER R PR A

Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)
X LETR A] SR EE S5 — 4/ 58 = Aturboff BARA M TDPR %o
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Discard Changes and Exit
FEALETRBFEESRERE,

Save Changes and Reset
ERAETRREFERHER RS,

Save Changes
fE A ETRRFE R,

Discard Changes
ERALETRBF A E R,

Restore Defaults
8 F ML TR DOERBIOS P BRIMEAL B

= 5| S HR =

ERENFHRBFHRNELTES | RALUERRF—MEN B RE.

122



MS-7788

S

N

BB E H61M-P20 (G3)/ H61M-P31 (G3) 35l (MS-7788 v1.x) Micro-ATX %
HiR, AR EMIRHER Intel® H61 21 , AERWHARFAMAEL, AR
FABH Intel® LGA1155 ZRABAYERIEES | E{ﬁ‘ﬁmx EREXNR EHBHTA
BRE R,

THREER
T CPUFAN1
opmbuse
mm¢wmm E]Eg
JPWR2
USB ports
USB portls

-~
==
==
oo
B z
Py £9a|
» el
a E]
TR TS O eI T ]
0 PCIEA
D pC| E2 JBAT1
[ETTTTe TS Jon
ITPM s s
CEBELEE =———~=
EEEE JFP2

EBERE EEEEEEEEEEEE EEEEN GEEED  EEEEL
JAUD1 JLPT1 JCOM1 _JUSB2 JUSB1 JFP1
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B

X EREE

n FEE= LGA1155 £ #H Intel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium®

Celeron® R 8§
(AAE Z CPU HBIAR. | iBEs i 2 RIEAT
http://www.msi.com/service/cpu-support)
Yoy |
= Intel® H61 &8

XERER
= 2 {& DDR3 1333/ 1066 (#%8) SDRAM i (X EMEH/E 16GB)
n TEEBEEN
(KA EZ BT HRIEEAE , FETHMER ALY
http://www.msi.com/service/test-report)
LAN

= f Reaktek® 8105E 3z LAN 10/100 (H61M-P20 (G3))
= [ Reaktek® 8111E X LAN 10/100/1000 (H61M-P31 (G3))

5

® [ Realtek® ALC887 @S &4
" XESBEITHEME

%4 Azalia 1.0 1%

SATA
= M Intel® H61 X 4 {8l SATA 3Gb/s E#iE
E-3
LI
- 1 {8 PS/2 BREREE
- 1 {8 PS/2 @#BEER
- 1 {@ DVI-D iEgig-
- 1 {8 VGA Eigig
- 618 USB2.0E#HE
- 1 ERER
- 3 EEKEE

(AEBRER LS DVI-D & VGA EREBERUANZERRERER)
H(RIEE 8 BETN , B 7 RE 8 BEAMAIREL)
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= REEE
- 28 USB2.0 #EE

1THEE (RREH)
B8 (REER)
118 TPM $25 (BERER)
1 BRI R SRR

= 1 {8 PCle 3.0 x16 #H#&
= 18 PCle 2.0 x1 f@#&

R~F
= Micro-ATX (22.6 cm X 17.3 cm)

£1 E
LRCR RS E

WA TR Z BB LUEETIEN , FEMEMERETEBES
http://tw.msi.com
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A

ﬁ%i’éﬁﬂ‘& , BB ERS B ERRREERR, TRRELBAVEDT
BT :

EEAR LEE
HIEWENE

o —p HHA

F2HELERER L REAARKER , BEMRKER TR - R ML 3§
ANARKE,

EEER

* RRETHMRAE, THIRBERBREF LA, FULH XA
R A

¥ B EHR LMRARNECBEN LR ERTHIRER.
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HR

ERIRERERMT 5B B ERS

PSi2 BE BEER | &) pama
USB 2.0 E#£48 i O st
== VOARER ||| o

= ==-EE- = | O
PS/2 #8 DVI-D Eigig USB 2.0 Efi8
EREHE

* BIED S BEEM , £ 7 RESBEBHH TS,
* REMIR LA DVI-D & VGA EEERHA BB EEEEA,

ERERE

FEHEREPARER, CREREA. REFRREIHREOR, B5E
BEE. @RSEEREBENS L. ETRENFIMMBEREN  WEFRES
2o

R LGA1155 PREERRBMAS

ERETARERR  HEKBAME , SRELSRTHN —ERRES. &
& FEORHEERE. YHERER  BHEMERK.

LGA1155 CPU fiify
B % CPU &RME, R CPUMNREZR L ABTLUBIEHE,

Eapd B

EB=AZERLA Pin1 IERE
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BETISR , ERbZRPRBERRYBEAR. #
RNREEEDREERETRIRZA,

1. REREE.
2. RENRRITFAEESR.

3. FERF CPU ERREFEREAGEE. MFEM
ERERSBUF TR EH TR,

4. BMTREZR. BUREEEZESFGER,
5. KHREBHNE,

6. MRANEFENRERLER R BREAR. K&
BEIERIOREANE K BERABASET
B, mEsEFEEREL. .

7. BOEFERTEERR. BREIMIREE , #
RFEDEREA,

8. Rm#&A§ CPU BRIHRZETIHMIR LM CPURRE
REEATE A

EEEHR

* HSMERRE CPU BREEZR KLY, EARREY  FEESH CPU RBENH
Ao

* FBR BIOS ZEA###E CPU MAE,
* REE CPU K, BUEBIREZE(E CPU SN 2,
* BB CPU BEZ #MAAES R CPU BFa#,
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RETEMAUE
1. EREEAERE-ERRME. REREL-EFERE.

2. MEERRAEEREAGE  BIRRREALNEFE  RERBEAGRE
R ERBAASZERNE , BETREFE,

3. ERRREAREERANZBFEEEBF L.

HEEER

v BERFYEERS  BEFERTREENTDERGE , RERAZEFERE
BRI IR

* BASEASEIEERIEA DIMM 1 JEHE LU BER FAEIE % B4,
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ATX 24-Pin BiF#EH : JPWR1

AFEEAREE ATX 24-pin BIRGLERR, EiE ATX 24-pin BRE , FRIEERE

SEIRAR S ERBHERN , BREREERTHLERA,

ATX 4-Pin EiF#H : JPWR2
A 12V EREER M CPU A,

EEER
TSR BRI EEIFT ) ATX BIRHIERS | LIER T HIREEIESF,

Serial ATA #2588 : SATA1~4
AEBERBIE Serial ATA M H , AIFE— A Serial ATA #iE,

EEEA
B Serial ATA HE#REEIE 90 B , U R EBEERISELRE,
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FEREIREES : CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2

ERAFRERGXR 12V BRAR. EHERESRER  FUCLRIE

W, —EEEEE +12V ; MRKREEBE , BEEE GND. BEHRBEARER

gﬁ;i‘:%&%ﬁeﬁaﬁﬁﬁ | AERARERERRG AR , FiEEA CPU BRE
I ZhEE o

CPUFAN1/ SYSFAN2 SYSFAN1

0

N
11\
N
\)0

0

Q‘7

TR : JLPT1 (BEER)
AEEZARESTERFTEER, FTRERRENREE  JEEBRATFHT
£ (EPP) RIEfRINEER (ECP) =,
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USB #£58 : JUSB1/ JUSB2
AEBFEREAE Intel® MARBA/ 6 HEERGHRE  BARSE USB |, fl
o0 USB RERR, BIAEH, MP3BMER. BRE. BBRUSHBEERE.

™A
)

Q9
CAKR
'\9 o‘M
DK 0%

Oy
o‘ooe
W

)
Q\)

F T | JAUD1
AEEZIERER , BREFS Intel® EHRE A/ & HREHRE,

EAREEH : JFP1, JFP2
ZK&%E?.E@JE&E@EE& LED fE &, JFP1 BRI AFE Intel® EARE A/ i HE
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BB : JCOM1 (BEER)

AEERE A EEREY 16 (LT FIFO # 16550A EIRBEE. LA EEE
ERIEE,

TPM $258 : JTPM1 (BEER)
FERFEITEERLEE. ESHERSH TPM Z2TAEAFM.

B R 5 BB BESR - JCI1
FEREIMAFRMEGIMR. ARBRITRE , SREERFRES , RRg
REFME , WREB LETREEAL, FHEA BIOS RERXFERILCEKA

&

)
fo"
@

)

Q
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SEM CMOS Bk : JBAT1

FH#MR EH—E CMOS RAM , RFIANEEMRRIFRFNRE. CMOS RAM
ARRRESRBAME  ADBRBEERK. EEERIFKRE , BEASEY
HEASE AR SRR R BN,

m

EEER

ERLBIBIRT | ALY — TiE — (AL , #EIZH &R A&k CMOS &
Ho IRNEFRFERBEMAE FHEIT CMOS BXER | UEEHIREA.

USB ERBER : JUSB_PW1
ABAREBRNEIR TBEIBUSB B PS2E B RMH S3/S4/S5 MAEE  ThEE.

o|o
JUSB_ PW1 |o|o
o|o

4

L

EEER
EERRRR B, BEFRAGEM +5VSB BEF 225 L LE o

PCI Express 1§
PCle fff% & PCle NEKIER <.

&)
=

PCle x16 ¥

PCle x1 #&#8
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BIOS ®E

F#E , REFEES POST FIMBERUF)EF. ETHARHRELR L
B, % <DEL> & , EARERR,

Press DEL to enter Setup Menu

(% DEL ##ARE)

ERABELRENREN X , MABEBEARTER , FEREME , BEH
BB , 2% RESET #. HARKKT <Ctrl>, <Alt> & <Delete> & E#iBI
#.

EEER

ZE% BIOS B FHIEIA , (iLUEHERFENEER B IRISREN T AXHL A
BESRRRA BIOS IRA A ER | AU A EXRHERSLTAH.

System Date

Main Menu

FREALRE, BHSERARRKRE.
Advanced

fE PRI BE 3R FE S TR HE PR Th IR IR

Overclocking
AEBEALEEREBIET R CPU ThAERE,
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M-Flash
fERARERFHFEE (FAT 5 FAT32 & =X) R flash BIOS.

Security
FEEAUREEREREAERR,
Boot

FEERLUEERBEEIRRT.

Save & Exit
ZJEEIHE BIOS FARME N HBTARREMA BIOS £ BB BIOS RETLR,

ot

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends

Adjust CPU Ratio [Auta]

Current CPU / DRAM Frequency
ELBERRE RN CPU RCEEIEE, HE,

Adjust CPU Ratio
RIERFEE R AL R, RERFREEARDEN CPU T EER.

Adjusted CPU Frequency
AEFRPHEE CPU WIEE, MM,

Internal PLL Overvoltage
RIEFE PLL R,
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EIST
H# A Intel SpeedStep F T (EIST) ARREMBREBRNMAERER, NEERESX
# Intel SpeedStep # 7Y CPU F &F K.

Intel Turbo Boost

FEEREXEARMORERG S LB |, FARBBEEEARKMN, Intel Turbo
Boost BT TR EMEEEREIEE TOP i , BREESRARERMAE, &K
HHE A 2 BB BIRNAEE (BAEIR FH 5L Speed-Step T ).

OC Genie Button Operation
718 Al LABA SR BBRA OC Genie H&E.

DRAM Frequency
AIEFHEDERER,

Adjusted DRAM Frequency
AEBERHEATRBNEAR, KHE,

DRAM Timing Mode

ZAIFRZE LA HTE DRAM 1848 £/ SPD (Serial Presence Detect) EEPROM
RELE DRAM B F, %5 [Auto] BARBKGCIE R BF 5 AR LA T “Advanced DRAM
Configuration” Fi®EH SPD 5% E L#) BIOS #2#l, 122 [Link] 2 [Unlink] AT F
BT IEMEEF R “Advanced DRAM Configuration” i 48 B 1E,

Advanced DRAM Configuration
T <Enter> LA FiEE,

Command Rate
ZRE%E# 4] DRAM command rate,

tCL
AR BIATALULE SR (CAS) HEIE |, thRE R SDRAM BEIREUE G & |, MMk
TR AR R (ABFARET)o

tRCD
1€ DRAM B35 , SIFM Gt R 5 FERERN ., REREHI (RAS) BT
it (CAS) 2 BIIBIERFR . BEAREIMY | SOIEBR A AL LT,

iRP

AR H S 4E(RAS) R BROB AR, B ARBRZHER , BIMEREEE
HMenBERE, BENURET TS BRERTRRARN. FEEEARK
HRER S BB FIGREE.
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tRAS
AIEIEE RAS HIERE S ARRRAERE.

tRFC
AIEIEE RFC BB A S AR MR E R,

tWR

FEREAERERIAREESHABNRERE, REBBREBRARS
(sense amplifier) MR & H o

tWTR

AERBAERIRE & RS EBESHARENRERE, BHAMES LR
BRBHAR  BHKRERES.

tRRD

AERETERER D HEZM (active-to-active) HIER AR,
tRTP

FEREENI AR EGN BRI,

tFAW

ZARIEERTE tFAW (four activate window delay) B o

tWCL
ZIFERE tWCL (Write CAS Latency) B ¥

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
T <Enter> @UHEATIRE, BEEVESABERTHERTRERT,
GT OverClocking
AERAREARNE B REREA,
GT Ratio
RERFANE B RERARGEALRETEERAS THT.
Adjusted GT Frequency
AEBRHEENE AR, K#E,

Spread Spectrum
THENRREEHRFARIBAR , REVEAXERE  F5IEBRRTE
(EMI), RIETHEE , WHEABHIRG IR EMI RS,

EEEH

v EEEHKTE (EMI) #9588 , R BEF [Disabled] , LiEB LR A EEM

REE. BEBNE EMI KE , ERERER D ERKAEE,
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Y RARNMEEA , AL ESEBRK , AEHTRARETEE, NARFEEY
B, FEHEH L,

Y WFETER | B ATIGERIR | B ABEIERLMABIR | 1L 5]k R AR
BERIIEIR | T RAEA TR BRI E

DRAM Voltage
FIERERREEE,

CPU Features
T <Enter> 8 , BIT#A 7R, BARZXFIZEFE CPU 8L,

Hyper-Threading

AIBIERE X E Hyper-Threading #iTHI CPU T &R, NEEHRER
Hyper-Threading Hii SUBEEERERRHOEAENRERRE. KK
BREBRANERD , ERAMBEURBHTESHRERESR. &K, X
RMEEEN A KIEIR A, BEAPAAIHAE , RERASEABERORER, BEX
RETXE , BRABAUERKETE.

Active Processor Cores
ZIB242 active processor BB

Limit CPUID Maximum
ARESH REBERBENEERETRAEE.

Execute Disable Bit
AEDEERESAERNBETEANBEAFRSER , RERIBEMAXBHITNE
FEER. EREARERRMBA.

Intel Virtualization Tech
ATEB RSB Intel EEMLBRITNBRSERE. FIEFSH Intel EH MY,

Intel VT-D Tech

AIEBARREARA Intel VT-D #iflf. F¥1EFHESH Intel BH#Bko
Power Technology

ZRIBRIE Intel® BAEE R AT

C1E Support

FRAIIEERE CPU MER , BIEEENEE. EREREHRIE Enhanced
Halt state (C1E) Zh&E.

OverSpeed Protection
BEREVERE CPURBUARBREBMRR. ERESEEER , RER
SEBREEE, &EHE CPU , BARERS [Disabled],
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Intel C-State
C-state RTREERMBERARBEXLEN —EEBREERE. FMUTERE
X c-state BIHRERT EER.

Package C State limit
AIERIE C-state R,

Long duration power limit (W)
FIETARFEREEN TOP BIREH,

Long duration maintained (s)
IR A AR R R ERR SRR,

Short duration power limit (W)
AIE A AR ARG RN TOP BIRR 4,

Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)
AIE T FAATHEE 58 — 4B/ 58 =48 turbo HEIAEM TDP R4,

Save & Exit

Discard Changes and Exit
AERREEERBMARERE.

Save Changes and Reset
AERFRERERE,

Save Changes
AERBFRE,

Discard Changes
AERRMEEE,

Restore Defaults

A1 F# A BIOS MAATRAMABREMNFERE.

== Boot Override ==

ERENBEFRESHRESRES  BUREFRERBRE.
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HZAFH
BUBE

Z DEFHB1M-P20 (G3)/ H61M-P31 (G3)>/ 1J — X (MS-7788 v1.x) Micro-ATXY
H—R—REHEVLEFVEEE, BLHUHFESTETVET, H61M-P20
(G3)/ HB1M-P31 (G3)> ) — X Intel® HB1F ¥ 7' v N Z##|L . Intel®
LGA11557 Ot Yy HILHISLENANT # =XV AFARY RNy 7TV 1—-2 3
VEBRERIDENTEERT,

LAFPIR
T CPUFAN1
op:mbuse
Ba.wmﬁeybm @
JPWR2
USB ports
USB portls

DIMM1
DIMM2

SYSFAN2
ElsE)
JUSB_PW1

| —

TOTTTUTTITa00TIa0TTI0eTIa0TaaaTITaaiiiaiin

0 el Eq

D
D PCI_E2  JBAT1

Cmmmmmmd o
ITPM s s
EEEEER S————
EETTJFP2

CEEE Ry GEEED  EEEEL
JAUD1 JLPT1 JCOM1 _JUSB2 JUSB1 JFP1
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IY—R—ROHHE

ME7Oty ¥

= LGA1155 3t D intel® Core™ i7/ Core™ i5/ Core™ i3/ Pentium®/ Celeron®7"
Oty
(RFFDCPUNI IS IE FEWeb Y 1 NEZ SRS EE ),
http://www.msi.com/service/cpu-support)

FYTEY S

= Intel®HB1F Y 7Y k

KBEXEY

= DDR3-DIMMAMO Y h2Z&##, DDR3 1333/ 1066 SDRAMZ #7R— K (‘X
16GB# # A E)

B FAFLFYRILXAEVT VAR
(BIFDXTYED 2 —L3RFIZ 2V T FEWebY 1 N EC BB EE
0o http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

= Realtek® 8105E LAN 10/ 100%& 7R — k (H61M-P20 (G3))

= Realtek® 8111E LAN 10/ 100/ 1000% # 7R — k (H61M-P31 (G3))
F—F4F

= Realtek® ALC887

B 8F Y URILA—TAAEDEYR— N (ERRABENSE)

= Azalia 1.0%#

SATA
= Intel® H61(Z & 5 SATA 3Gb/sTR— NE#EH

ARV 5—
= |/ONZIL
- PSI2RIAR—RK x1
- PSRF—KR—RKR—K x1
- DVI-DIR—h x1*
- VGAR—K x1*
- USB2.0KR—h x6
- LAND v v x1
- F=FAAT YYD X3
*DVI-DEVGAR—NRGHALETZ 74y VATORY Y OHEBEL
TVWET, )
HRF Y UXLBFBOLDHIC, 7TERESERAOTF Y XILEAT IOV
NRILASHALTLSEEL, )
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" FUR—RIRTR—
- USB2.0dx%7&— x2
- JAYINZRLA—FAFDARIE— x1
- NZLAAR=RIARIZ—x1(FT>aY)
- YUTLR=RNIARIZ—x1 (AT aY)
- TPMOZRIZ—x1 (7> 3Y)
- TARBtECH-ORIE— x1
AO0Y k
= PCle 3.0x16 A0 Y ~ x1
= PCle 2.0 x1AOY k x1
RS
= Micro-ATX (22.6 cm X 17.3 cm)
b E

= 6

HRBILOVTHLLVERERD DBEE, BiEOWebY 1 hESBL T IEE
Wo http://www.msi.com/index.php
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AR

ARBREREITZHBE, T—AOELWIBICIYY—R—-—REEEEY., LU
ROOT—2AVBHUTOLSICRFIENETT,

ZoREUTICHE
W<, ¥y—2RA0
10— ROzt
DIEBETT,

Jo.  EEEEER
CEELE  (EEEEEEEEEEEE (EEEE GEEED GEEED  EEEEN

— _lUR

ERZZRULT. AV RAT 2T —AOBYBELBEIC A VAN —ILULTLE
TV ThAS, RUREBLTEELET,

p:3 4
Y XY —IR—RDBEEBIET B 00, NY—R—RKOEIEET—XDBEDE
BHD VBT —RICE) (T RBEBERAR Y R THRIEEhET,

*ZA—NESEBCIRNN BB EHIC, NY—KR—RK/T—IOHICELED
J2AR—F RNERY BV EEREL T EZ (),
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1ONZIL
DTPNZILOBRGUTOBEY)TY,
PS2N T A Line-In
USB 2.07/R— ~
nununnnu Line-Out
VGAT N
= [=
O == M
PS2¥F—R—R DVI-DR— K USB 2.0/R— ~
zE

FF Y IRNEEOLEOIZ, TERELSERNTF ¥ RNBHAT IO NVEIL
ASHHL T EZ .

* DVI-DBELUVCAR— NB#HELETIS 71 Y ORTOY YDA EBHEL T
[AES-

N—=ROTTFEYNTYTS

COETEN—RIVITOAARN—LFIBICOVWTHALET, 1 AK—
LICEBLT, SEOVR—XY NORYBRVRT A VAN FIBICERHFTO
EBEIOTEE W,

LGA1155 CPUB & U —5— D%

CPUEBIW N BBEICE, A—N—E—REBESEDICE—RIVIH
CPUILEETAHLS ICHREILMYMI T EEY, ELI—F—HFEVEAIC
BFREEFICTIBABE— NI VoL I—F— 2B FFTLEE L,

LGA 1155 CPUIC2 W T
LGA 1155 CPUNE—RRAT L v 4 fll, 2RHBHBETS> £HIC, VIV T
DAEBHLTLEE W,

fIERSD OEH ERD DEH

HEBVRAOY—INELLEARZEY
1DFBEICEAGTEELET,

145



TROFIEICE>TELKCPUECPUY—F—E%E
LTLEEY, BBFEERD ERENHACPUPT
HY—R—REBEDHBEBEET,

1. CPUDTY RY A RAN—(FFREH/N—)ZH
L&ET,

2. LN—CBETL—KERILET,

3. CPU®alignment key(fi BR&® DEHK)ECPUY T
Y RO[H23RY]ZEDET, EFB T HMEER
ELET,

4. REIILEHOTIAFYIAN—EHALT, B
ETL—RhE®2<YTBLET,

5. LN—2T3BLT7Y I ICEELET,

6. V—T—ERE\EIBHEIC., 7Y INELVWNEK
HBEEBRBLTLKEEV, CPUV—F—0DON
BoE>EZIY—R—ROBERICEDE, >
KWEWLRAKRTET,

7. WENELVWCEERELLES, 7Y INBEEE
NBETTYZIEVHLIAZET, IH—KR—
REERLT, BEECHLET Y18 OENH
E,ELKOYOTELCEERBELET,

8. B#IC, CPUZ 7> —7 L EIH¥—KR—KRDI
RUR—ICERELET,

EE

SRTFAEBBTBHIC, BICPUI—S—H LoD EEEhECEERE
BLTLSEZ ), 5PALEBENEVEEICIE, CPUEEEBICEHE, B4
JAR=ALTLEE D,

&/ T BCPUICBIOSASHEL TWBZ L ERERL TS EE L,

VTy MIFHENBTSRFY OH/N—d#ETHEV T LEE . CPUES
LTRETBHEER. COTSRAFYIN/N—&REL. YTV NOEZER
FLTLLEZ,

CPUZ 7> DEBIZDVTIRCPUZ 7 > DEBDHBE&EEZ BB EE L,

*

*

*

*
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XEVED 1) OEE
1. XEVEYI-LPRAEICEERIERKFOBZRICY REHN 1 7RG S
NTHY, COEOBESLEETRHRELRADBVLSICESNTVET,

2. DIMMXEUEZ 1—)LZDIMMAOY AAEEBIZZLAGEDIMMADY ~
OEAICHZEDI-NEES Y FARBNICEAL, EP1—-LZEELE
Fo XEVEZ A=K LAY EEBENDE, TEZ1-LOWRTFRIH
BABLBNET.

3. BRRAFCEZ 1-IAAAOEDI-IBEES Y FICL 2> TELLEE
ENTVRAESH EBTREBLTILEE L,

EE

CFATFNFrRAT O R THIMICTBICRA—DXEVEEEL TS E
E0

* XEYZOY NEDIMM1EBSERICEAL T &),
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ATX 24E>2 BIFRI% Y &—: JPWR1
ATXBR24EY IRV 2 —Z2EHKELET. BEROBICBEIRIZ—0M@E IDE
BLTRETL2HAYELRAATEET VY, BEEIXIEZ—0OT7Y I DOEE
ZEDEIFELLERTNET,

ATX4EVBRI%X Y 82— JPWR2
ZO1RVOERIZVZ—E. CPULEBREZMIELET.

p:3 3
FRBEBES BB LBOIRII—EEL<EHLTVILEN S &

o

2 UTFIATAO%R Y 8 —: SATA1~4
ARBEBEVTINATAA Y A—TIAAR— R ZHEBLTLVET, —D0
ORVB—ICD&, =20 VT IIATATNA A2 ERT D ENTEERT,

b3 4

SUFNATAT — 7L AESHI0ER LICHTS B VESIZLTTE V. F—5x
RICEZENBEDARMN B ET,
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7 7 > BIRI% % &—: CPUFAN1, SYSFAN1, SYSFAN2
77VBRIARIVEZ—RBH2VOBA T 72 R—KNLET, FENF+12V, B
EACGNDTTOTHEATICERLTITEV, o, FERBOZATALAN—R
DITEZSBEEERTRERR 77O ORERE Y —#EN DWET T
CEFERTAISENBVET,

CPUFAN1/ SYSFAN2 SYSFAN1

)
0
K
AY \0 IS
¢
&
N
O
¢ Pﬁo‘a
R
Q

NSLLR—RAYE— JLPT1 (AT 3)
COARVE—GAT7a>ONFLILR—NT STy hEERLET. NT
LIR—KNEEENE T Z—KR—NTHY) . EPP(Enhanced Parallel Port) &
ECP(Extended Capabilities Parallel Port) E— RZHKR—K L E T,
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70> BUSBI% Y &—: JUSB1/ JUSB2

ZMI% Y Z—I&Intel® 1/O Connectivity Design Guidel=%##1L T, USB HDD,
FATINARXZ, MP3TL—F, F7U2R, EFAL, TORHOEEUSBS
VR—T7 I -ABIBBENERTDENTEET,

2,
R

=T,
R R
e
©
=
NP
wleTe %
=

70 MRV A—F 4 A% 9 Z—: JAUD1

7OV MNRILA=—FAFEIAYEEZFERTDE, 7OVRNRILASOF
—TAFHINTRELEET, EVRIG A > TILO7 0> NNRILERT
HFAHARCERLTVET,

702 MNFRILIFI B—: JFP1, JFP2

AHBCE, 7O MNRILACY FPLEDENRE L CBFHEGEAIC, =
2O7AOY MNFRLARIE—FABEATVET., JFPIRA > FIen 70>
RNRIVEETH A HA RICERLTVET,

4 %
X
&

N

¢
AN
L 0y
9
e

[
il
R
N
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¥
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SUFNR—RIARY B— JCOMI (A 7> 3Y)
16550AF ¥ 7 #RAL 1216/N( MFIFOIL TF—REREZTVET., ZOIXRY
B—CP VTR VAFERMEOS DT INTNA AEEETEE T,

TPMED 21— ORI Z—JTPM1 (A7 3Y)
ZNI%XY Z—IETPM (Trusted Platform Module) £ 1 — )L Z2## L £, ¥4
KOWTRTPMEF2IUF A TS5y MR—ARYZATILESRLTEEL,

F—ARBEY—O%xI 82— JC1
COARVEB—RBT—AAA Y FILEREIET, T-ANHITSshDE. T
—ARAREI Y- I MRV ET, SATLARZOREEZRZRL, B
EXVE—DZBEBEICKRRLET., COBEXYE—JZIUTITRICE,
BIOSEHEZBVTXY E—YZHELET.
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21)FCMOSS + /\: JBAT1
AERICEBIOSHETEEHREZRFTHREDHHTCMOSXEY ZEHL TH
Y, BETIRE VBN SELEHIGTIETHERERBFLTVET,
DCMOSXEVICEBZShETFNAABRICL 2T, OSERRICEEEEDC
ENFEEICEYET, SATLAREZIVTLEVEEREEOUTINSD
eV E—BHIZS3a—NLET,

F—5 %R F—8EIUT

EE

SRFANTTDEIC, LEDYTI NS D2E> E#HfL TCMOSE S U T T
EET, SRTLEBFOCMOSD I U T IFMESIES TS EE Ve TH—R—
KOBERKKEEIZRSBRY BV E T,

USBEIR> ¥ > /\: JUSB_PW1
20T+ > )\IF“Wakeup from S3/S4/S5 by USB and PS/2 device #4E % & %h/4&
MZLET,

(o] o]
JUSB_PW1 o|o
ojo| ¢
b:3 4

¥ > /NEFI(Enabled) \FRE L L. +5VAZ /N IZLBELSEE2ADE
HEBRBTEDBERIZY NIZETT,

PCl ExpressAO0Y b
PCleAOY NEPClef > 2—7 T —AMRH— REHR—KLET,

PCle x16 A0 Y k

PClex1AAY ~
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BIOSMERTE

OoE1—3—%REHT D& AT ARPOST (Power On Self Test)iBR2ICA )
FF. FROXYE—JHFEAICKRRENTVSBIC<DEL>F—2#HT R
BEICADCENTEET,

Press DEL to enter Setup Menu

(<DEL>*¥—%# L CHREEEEFTHET)

<DEL>ZHTHICCOXY E—INHATLE2LBE, BEREBRATEY
<RESET>Z#HL T ATLAZBREL T &V, <Ctrl>& <Alt>& <Delete>%
FERCHLTEBERBTEET,

EE

K BNESRTADMED=HIC, FEDEBIOSH T —Id#kEEH I B/
HRATOIATHENES, THT, COBEHBSERALIIT, BFDBIOSEE
BRIHEENBET,

AZa—)5—

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 Ame

Systen Date 12

Main Menu
A/ERABEDI AT ADBFNEREETVET,

Advanced
HEIRBIOSHBENREZTVE T,

Overclocking
DRAM% A :Dd’(’CPUHﬁE@%E&EEﬁb‘ﬁ?o
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M-F
LB;?%UH547€E?EBDSEﬁEﬁ5%CEHL§?QGAWHWH?
=X Y RD&),

Security

BEEXI—HY—NAT—RBRELEZTVET,

Boot

JATLRBTFNA AOBEIENERELET,

Save & Exit

BIOST 7 # )L MEF LR THEHBOREEZO—RL, EELLREEEZRET
LTRTLET,

F—-N—=o09%

Adjust CPU Ratio [Aute]

Current CPU / DRAM Frequency
CPUEXEUARE—ROBARBERRLET. BilEATT,

Adjust CPU Ratio

COEAREEEIYRO—LL, HE52VEIF—K—RkOIOY AL
—RIZETZ70YHORBIOY VOAE—RERELET, 70V Y
HEBEEE Y R— N T BBEEEDTT,

Adjusted CPU Frequency
BEL LCPUBRBZERRLET. BMEATY,

Internal PLL Overvoltage
PLLEEZHAELET,
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EIST

HLERAR A > T )L® SpeedStepT ¥ /O (EIST)DE /BN EFHREL £ . Speed
StepT Y /OPRECPUNERICISUTBEL ARKELELE R, NT74—T>
ALEBEHNEMIEECPUNORKBAEMZ DHAETT, MR A > TIL® Speed
Step7 Y /OP(EIST)ZHR—NTHCPUERRML mBEICRENTEETT,

Intel Turbo Boost

A >FI)L® Turbo Boost7V /AT &Y R—NTHCPUERRETDEOEBN
RREN, 42T I)® Turbo BoostT ¥V /OZ DEMEMNEBRAEICLE T,
F7VT—2av I 7 N HEOELEEERLESEEXANERBIHZ5E
L7’ 0ty YAEKECPURENEHEIOY VEBATEHNIZELEED L
NAREC R E T,

OC Genie Button Operation
OC Genie#BEZ BM/BMICLE T,

DRAM Frequency
XEVEARBERELET,

Adjusted DRAM Frequency
BEL LDRAMBRBERTLET, BTEATT,

DRAM Timing Mode

ZNIEETDRAMZ A 22U A"'DRAMES 1 —)LMSPD (Serial Presence De-
tecty EEPROMIBERICE W IV RO—LTBHESHERELET, [Auto]lCER
EFTBE. DRAMZA IV T &FHIZL T, BT D[Advanced DRAM Configura-
tion]| X Z1—A'SPDOREHREZEIC. ABNICHRBELFELZTVET. [Manualllc
BETRE, UTOXZ1—2FHTRELET,

Advanced DRAM Configuration
<Enter>F¥—&#{F &, YT XZ1—HFRREhET, BMEDRAMRA 2T
EREBTEXT,

Command Rate
DRAMOXY Y REZIV AO—J)LLET,

tCL
SDRAMA'ZHIAK I REZFEL L ERHIAKERKITDETHORA I
JBETHBCASLA T —ERELET,

tRCD

RAS(fT7 RLAEE)LCASHI7 RLAES)NESHREFBH TREL &
Fo —RIICIOY IH A VILENMEWEEDRAMDBEREA LAV &
Jo

tRP
DRAMA U 7L Y 1A BETHBRHEZERMTOIRMEFH TRELE
T, RASESOIVOYIBN COBEERELE TN, ERE2ERII LY
OBMA R EVEEAEDRAMOU 7L Y2 1@ FTRELICHY . DRAMAF
—RERBTEBRLKBRIENBUET., PATALICEAHDRAMEZE A VA K
—LUEBEOKCOBEENFATEET,

tRAS
RAS(fT7 RLABE)NREL TASTF— 2RI HE DK TORBERE
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L&Y,

tRFC
RFCARELTASTF— RN RAIHENDETORHERELE T,

tWR

TVF T —IHFHLZHOT—ROERAKI_ETHREMEFHTRET SN
HFWRTT, CORETRTVF Y=/ #ABHIIC, EBAKNY T7OTF
—EANARXREVEILCRLEICEEIAFENDRS CRETILENBVET,

tWTR

FAUXEUNVIRNTREBEENZEERAKGEN SHARYBEETOERE
HFEEZFHTRELET, RAMUBETOHROBHEZI/O gatinghF 2> AIEIE
BEEERHTEET,

tRRD
BBRBIXTINVIBTT—ETVLAEZTSLHOBERBEFH TR
L&Y,

tRTP
CORERT—2RARKETVFr—UHH0RBBEREZI AO—ILL
EE

tFAW
tFAWR A SV JZRELE T,

tWCL
tWCLERA SV JEZRELE T,

Advanced Channel 1/ 2 Timing Configuration
<Enter>F—ZHTE, HTAXZI-—HFRRENET, FFrUILOLHD
BRBXEVRAIVIZRETEET,

GT OverClocking
MRELETZ7AYIAOF—N—0OY VEBHEDLET,

GT Ratio
MAELLETIZ 74 VAARBOFEREZI MO-LL, HRELETST 1Y
VANBRBZARBEEETHESEET,

Adjusted GT Frequency
BELEKEIZ 7YV ARARBERRLET, ZFREATT,

Spread Spectrum
OAVE1—32—RIOYIESERENDINILABEEERICBELTVET,
IOV IDIRL—E—NFNIAGEEERETIHRIC. BELPLZEBTAN
AV /ARERENDERBHBEEMNAELUET. EEXNICER— REOERBZED
BYBLICE 2T /A REHBRTHEISICIRLTVET. LALBERET
CBEVWTABIZ /A ANFRBNTLESHEENBY . TOKSBT—ATRERANR
IRSLLBAFRTESOREEZEETRHLET, /JAADRNEBART 5
ANHYUET,

p:3 4

CBICBEREEREDBANEVEEG, SRATADKREMEMEERRTBE
8 (Z[Disabled]liBREL TTF& V., F&, EREEHEENBEL EHEF, &
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F[EnablediZREL TEEDERMIZED TFE ),
* Spread  SpectrumDMBIF A ZE (1 HIFAE (MFE /1 XRENBIEEN ET
A ZRTFADKEEGETLFET,
*A=N—oOv OBEEREETBEEG, X F[Disabled]iCREL TTE (),
DRAM Voltage
XEVBEZHBLET,

CPU Features
<Enter>F¥ — W T &, YT XZ1—NRRENET, CPUBREZFARTE S

°

Hyper-Threading

NAN—=AL Y T4 T HEECTIEL ZCPUZBEVDIFE, 1 2OCPUT
TZ2OOHREMABCPUITE L THRBEEE, WHnBHEZZOI &N
TEET, BLALDBE, NMN—AL YT IBEEEDICTRC L
TYATLONEMEZB ETERTAH, YIILFCPUILHIISL TLWEVOSY
FT7UTr—2a>vVY 7 NI ITEESHEEDisable(fEAL & W)ICRREL T
TEW, SATLAOBENFTRELEDBENBET,

Active Processor Cores
TOT47 70y HOAT7OBERRLET,

Limit CPUID Maximum
COEBE, HVWARL—FA VI IRATLABRERZRBTIRICATLD
AE—REZHRTZDLHICAVET,

Execute Disable Bit

AEEEBENCITRET, "NV I77A-N—TO0—KE, tHENIZE
BERB D ETANSVATLAERETHEN TEERT., FHEEFECPUN T
TVr—=2a BOXEVIVFZIVRO-LTBET, T—L¥®IA
LABENBEOEDA—RENY J7IVTRECEBALLSETRTA
ERHILEL, PATLAOBREPABNOGEESCADENTEFTT,

Intel Virtualization Tech
COBEBTRAVTIREBATV /O OBMEDERBRTEES, FLWV
BRICOVWTR A TILEOWebY 4 RZEZRL TS EE L,

Intel VT-D Tech
COBEBETRAVTIVIDTF I /O OBEMENEBRTEET., FHFLUVE
WICOVWTEA T TILHEOWebT 1 NESBL T IEE L,

Power Technology
Intel Dynamic Power7 % /OAZE— RZZERLET,

C1E Support
CPUN 7 A RIVREORICHBENZEBTETT, ZEL. 2TOCPUN
ZOHRBH(CIE)ZEYR—RLTVIDHTRBH EL A,

OverSpeed Protection

AHEEFCPUNDEBE N T TRREL, BRENDCPUBKELERLET. &
PREZBAZE, 7OLYUNFEBNCI/OY VRGEEEEZEELET,
CPUZEA—N—o0OY Y LEWEEICE. CDIEE%[Disabled]IZF&EL TL
ZEW,
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Intel C-State
C-stateld 74 RLBERO 7Oty S HEBOZHIFHL £, CstateTV ./
OY%#YR—KNTHCPUEERL LBAIC. COEEBNRRENET,

Package C State limit
C-state Imit2 2R L £ 7,

Long duration power limit (W)
REMBEEFOTOPELHIREZARLET,

Long duration maintained (s)
REBEEAROBHHIRHESHBZFELET,

Short duration power limit (W)
EREOTDPELFIREZHAEL T,

Primary/ Secondary plane turbo power limit (W)
TZARVIEAVE VT L= 2—ROEHIZTDPELFIREAELET,

REBLTKT

Discard Changes and Exit
ZEELEREBERFEETRTLET,

Save Changes and Reset
EELLREBERELT, YATAZUEYRLET,

Save Changes
ZEULREEBEREFLET,

Discard Changes
EELULREEEZRFELERA

Restore Defaults
IHHAROREEZFTFHLET.

== Boot Override ==
AVAR=LENZANL—FNAARRXZI—ICRRENET, I—H—
FEZORO—DEBRLT, 7T—RFNARELET,
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FRAFEREVRIATREHRER
REFE<RFEEFRSREGEENE>

BEEEURAE
BHFEH @ | % | B | Anw | smmx | saoxm
(Pb) | (Hg) | (Cd) (Cré+) (PBB) (PBDE)
Eth (Battery) X O o O O o
B4/ SR
(Cable/ Connector) x © © o © o
#\58/ H Aty (Chassis/ Other) X o o O o o
K &I ER (ACD, DVDE)
(Optical Disk Driver) x| o] ©° o © o
WERE R
(Hard Disk Driver) x| 0] 0 o & ©
ENRI B35 EB 4 (PCAs)* X 0] ) (e] ¢) )
4 A1 % (1/0 Device)
(#Mouse, Keyboard%) x o © © Q o
W& ERB (LCD Panel) X X @] e} O @]
R1ES (Memory) X O e} O O o
(Processor and Heatsink) X o o o o o
#F (CD, DVD%) O O o ) O o
B8R (Power Supply) X O X O O O
123288 (Remote Control) X O O e} O o
78 (Speakers) X O (e} O O o
BYEEWER (TV Tunner) X O o o) O (e}
M & &k (Web Camera) X O e} O O o
T M+ (Wireless Cards) X O O e} O O

1. *EDR R E AR AR PR NI B BR AR (PCB) R B BUAHE, IC,
. EREBEENRITREL LM R HKIR 2 B ERT AL

. O:i%}?ﬁﬁﬁ?%}ﬁ&ﬁ%ﬂ#?ﬁﬁﬂ}ﬁﬁﬁ‘?W?IEESJ/H1363-20061’%7&%}35’9
REERT.

4. X RFZEBEENREDE BN L — QRN R E BB HSI/T11363-200645
MENRBER , BHEEU ROHSER.

. AFEREPEHEZSFRESRPLFETHE<BTRE” RS REHER>EMN
LIREAHIREPUP (Environmental Protection Use Period)#7%.

6. AP REMAZHREAMREPUPEIRAFS 1 E-8 715 87 RINR IR EABN(SI/Z

;1388-2009)?/1?71_'\2251? (BB ETEEPUPBITRREA AR RAB 2 RS ERATEIEE
Mo )

w N

o
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